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1 คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ

คณุสมบตัขิองระบบมาตรฐาน
โดยคณุสมบตัติางๆ อาจตางกนัไปในแตละรุน สาํหรบัรายละเอยีดของฮารดแวรและซอฟตแวรทีต่ดิต ัง้ในระบบ โปรดรนั
ยทูลิติกีารวนิิจฉยัขอบกพรอง (จดัสงพรอมกบัคอมพวิเตอรบางรุนเทานัน้)

ภาพ 1-1  โครงแบบมนิิทาวเวอรแบบปรบัเปลีย่นได

หมายเหต:ุ คอมพวิเตอร HP Compaq แบบมนิิทาวเวอรทีป่รบัเปลีย่นไดสามารถใชงานเป็นแบบเดสกทอปไดอยาง
งายดาย สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ ดทูี ่การเปลีย่นจากแบบมนิิทาวเวอรเป็นแบบเดสกทอป ในหนา 44 ในคูมอืน้ี

ภาพ 1-2  โครงแบบเครือ่งไมโครทาวเวอร
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ภาพ 1-3  ระบบของรุนโครงเครือ่งขนาดเล็ก

หมายเหต:ุ คอมพวิเตอรรุนโครงเครือ่งขนาดเล็กน้ียงัสามารถใชในลกัษณะการจดัวางแบบทาวเวอร สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
ดทูี ่การเปลีย่นรูปแบบภายนอกจากเดสกทอปเป็นทาวเวอร ในหนา 93 ในคูมอืน้ี

ภาพ 1-4  โครงรางของ Ultra-Slim Desktop
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สวนประกอบแผงดานหนาของ Convertible Minitower (CMT)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ

ภาพ 1-5  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

ตาราง 1-1  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

1 ออปตคิลัไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว 5 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone

2 ตวัอานการดมีเดยีขนาด 5.25 น้ิว (อุปกรณเสรมิ) 6 ไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่ง

3 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ 7 ชองเสียบหูฟงั

4 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ 8 พอรต USB (Universal Serial Bus)

ขอควรระวงั: ชองไดรฟ ขนาด 5.25 ชองลางสุดจะมคีวามลกึส ัน้กวาสองชองบน ชองลางสุดน้ีใชกบัไดรฟ ความสูงครึง่หน่ึงหรืออุปกรณอืน่
ทีม่ีความลึกไมเกนิ 14.5 ซม. (5.7 น้ิว) อยาพยายามใสไดรฟ ทีม่ีขนาดใหญกวา เชนไดรฟ ออปตคิลั ลงในชองลางสุดน้ี เพราะอาจสรางความ
เสียหายกบัไดรฟ และเมนบอรดได ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรงมากเกนิไปอาจทาํใหไดรฟ เสียหายได

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Realtek HD Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีเขยีวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง
แสดงวาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมือบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั

THWW สวนประกอบแผงดานหนาของ Convertible Minitower (CMT) 3



สวนประกอบของแผงดานหนา Microtower (MT)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ

ตาราง 1-2  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

1 ไดรฟ ออปตคิลัขนาด 5.25 น้ิว 5 ตวัอานการดมีเดยีขนาด 3.5 น้ิว (อุปกรณเสรมิ)

2 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ 6 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ

3 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone 7 ไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่ง

4 พอรต USB (Universal Serial Bus) 2.0 8 ชองเสียบหูฟงั

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Realtek HD Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีเขยีวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง
แสดงวาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมือบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั

4 บท 1   คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ THWW



สวนประกอบของแผงดานหนา Small Form Factor (SFF)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ

ภาพ 1-6  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

ตาราง 1-3  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

1 ไดรฟ ออปตคิลัขนาด 5.25 น้ิว 5 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone

2 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ 6 ตวัอานการดมีเดยีขนาด 3.5 น้ิว (อุปกรณเสรมิ)

3 ไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่ง 7 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ

4 พอรต USB (Universal Serial Bus) 8 ชองเสียบหูฟงั

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Realtek HD Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีเขยีวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง
แสดงวาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมือบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั

THWW สวนประกอบของแผงดานหนา Small Form Factor (SFF) 5



สวนประกอบของแผงดานหนา Ultra-Slim Desktop (USDT)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ ออปตคิอล

ภาพ 1-7  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

ตาราง 1-4  สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

1 ไดรฟ ออปตคิอล 5 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone

2 ไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่ง 6 พอรต USB (Universal Serial Bus)

3 ตวัอานการดมีเดยี SD (อุปกรณเสรมิ) 7 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ

4 ชองเสียบหูฟงั 8 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Realtek HD Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีเขยีวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง
แสดงวาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมือบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั

6 บท 1   คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ THWW



สวนประกอบของแผงดานหลงั Convertible Minitower (CMT)
ภาพ 1-8  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

ตาราง 1-5  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

1 ชองเสียบสายไฟ 6 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ช
ไฟ (เขยีว)

2 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง) 7 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ)

3 ชองเสียบจอภาพ VGA 8 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว)

4 ชองเสียบจอภาพ DisplayPort 9 ชองเสียบอนุกรม

5 พอรต Universal Serial Bus (USB) 10 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45

หมายเหตุ: พอรตอนุกรมเสรมิตวัทีส่องและพอรตขนานเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Realtek HD
Audio Manager ในแถบงาน Windows

หากตดิต ัง้การดแสดงผลในคอมพวิเตอร ชองเสยีบจอภาพบนเมนบอรดจะไมทาํงาน

หากตดิต ัง้การดแสดงผลไวในสล็อตหน่ึงของบอรดระบบ ตวัเชือ่มตอบนการดแสดงผลและบอรดระบบสามารถนํามาใชงานในเวลาเดยีวกนั
ได คณุอาจตองเปลีย่นแปลงการต ัง้คาบางอยางในโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอรเพือ่ใหสามารถใชชองเสียบท ัง้สองชองได

THWW สวนประกอบของแผงดานหลงั Convertible Minitower (CMT) 7



สวนประกอบของแผงดานหลงั Microtower (MT)
ภาพ 1-9  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

ตาราง 1-6  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

1  ชองเสียบสายไฟ 6 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ช
ไฟ (เขยีว)

2 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ) 7 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง)

3 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว) 8 ชองเสียบจอภาพ VGA

4 ชองเสียบอนุกรม 9 ชองเสียบจอภาพ DisplayPort

5 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45 10 พอรต Universal Serial Bus (USB)

หมายเหตุ: พอรตอนุกรมเสรมิตวัทีส่องและพอรตขนานเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Realtek HD
Audio Manager ในแถบงาน Windows

หากตดิต ัง้การดแสดงผลในคอมพวิเตอร ชองเสยีบจอภาพบนเมนบอรดจะไมทาํงาน

หากตดิต ัง้การดแสดงผลไวในสล็อตหน่ึงของบอรดแม ตวัเชือ่มตอบนการดแสดงผลและบอรดระบบสามารถนํามาใชงานในเวลาเดยีวกนัได
คณุอาจตองเปลีย่นแปลงการต ัง้คาบางอยางในโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอรเพือ่ใหสามารถใชชองเสียบทัง้สองชองได

8 บท 1   คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ THWW



สวนประกอบของแผงดานหลงั Small Form Factor (SFF)
ภาพ 1-10  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

1 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45 6 ชองเสียบจอภาพ DisplayPort

2 ชองเสียบอนุกรม 7 ชองเสียบจอภาพ VGA

3 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว) 8 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง)

4  ข ัว้ตอสายไฟ 9 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ช
ไฟ (เขยีว)

5 พอรต Universal Serial Bus (USB) 10 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ)

หมายเหตุ: พอรตอนุกรมเสรมิตวัทีส่องและพอรตขนานเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Realtek HD
Audio Manager ในแถบงาน Windows

หากตดิต ัง้การดแสดงผลในคอมพวิเตอร ชองเสยีบจอภาพบนเมนบอรดจะไมทาํงาน

หากตดิต ัง้การดแสดงผลไวในสล็อตหน่ึงของบอรดแม ตวัเชือ่มตอบนการดแสดงผลและบอรดระบบสามารถนํามาใชงานในเวลาเดยีวกนัได
คณุอาจตองเปลีย่นแปลงการต ัง้คาบางอยางในโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอรเพือ่ใหสามารถใชชองเสียบทัง้สองชองได

THWW สวนประกอบของแผงดานหลงั Small Form Factor (SFF) 9



สวนประกอบของแผงดานหลงั Ultra-Slim Desktop (USDT)
ภาพ 1-11  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

ตาราง 1-7  สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั

1 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ชไฟ
(เขยีว)

6  ข ัว้ตอสายไฟ

2 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง) 7  อุปกรณรบัสญัญาณโทรทศัน (อุปกรณเสรมิ)

3 พอรต Universal Serial Bus (USB) 8 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ)

4 ชองเสียบจอภาพ DisplayPort 9 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว)

5 ชองเสียบจอภาพ VGA 10 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45

หมายเหตุ: ในบางรุน ตวัเลือกชองทวีีตวัเลือกจะถูกแทนทีด่วยเสาอากาศสญัญาณไรสายตวัเลือก ในบางรุนจะไมมีสวนประกอบตวัเลือกใน
ตาํแหนงน้ี

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Realtek HD
Audio Manager ในแถบงาน Windows

10 บท 1   คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ THWW



สวนประกอบของตวัอานการดมีเดยี
ตวัอานการดมเีดยีเป็นอปุกรณเสรมิทีม่ใีหเฉพาะในบางรุนเทานัน้ โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึสวน
ประกอบตางๆ ของตวัอานการดมเีดยี

ภาพ 1-12  สวนประกอบของตวัอานการดมเีดยี

ตาราง 1-8  สวนประกอบของตวัอานการดมเีดยี

ไม
ใช

สล็อต สือ่   

1 xD ● การด xD-Picture (xD)   

2 MicroSD ● MicroSD (T-Flash) ● MicroSDHC  

3 ไฟแสดงสถานะทาํงานของ
ตวัอานการดมีเดยี

   

4 SD/MMC+/miniSD ● Secure Digital (SD)

● Secure Digital High
Capacity (SDHC)

● MiniSD

● MiniSDHC

● MultiMediaCard
(MMC)

● MultiMediaCard ใน
ขนาดทีล่ดลง (RS MMC)

● MultiMediaCard 4.0
(MMC Plus)

● MultiMediaCard 4.0
ในขนาดทีล่ดลง (MMC
Mobile)

● MMC Micro (ตองใชกบั
อะแดปเตอร)

5 USB ● พอรต USB (Universal
Serial Bus)

  

6 CompactFlash I/II ● CompactFlash Card
ชนิด 1

● CompactFlash Card
ชนิด 2

● MicroDrive

7 MS PRO/MS PRO DUO ● Memory Stick (MS)

● MagicGate Memory
Stick (MG)

● MagicGate Memory
Duo

● เลือก Memory Stick

● Memory Stick Duo
(MS Duo)

● Memory Stick PRO
(MS PRO)

● Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)

● Memory Stick PRO-
HG Duo

● Memory Stick Micro
(M2) (ตองใชกบัอะแดป
เตอร)
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แป นพมิพ
ภาพ 1-13  สวนประกอบของแป นพมิพ

ตาราง 1-9  สวนประกอบของแป นพมิพ

1 ปุ มฟงักชนั ทาํหนาทีพ่เิศษตางๆ โดยขึน้อยูกบัแอปพลเิคชนัทีใ่ช

2 ปุ มการแกไข รวมถงึปุ มตอไปน้ี: Insert, Home, Page Up, Delete, End และ Page Down

3 ไฟแสดงสถานะ แสดงสถานะของคอมพวิเตอรและการต ัง้คาแป นพมิพ (NumLock, Caps Lock และ Scroll
Lock)

4 ปุ มตวัเลข ทาํงานเหมือนกบัปุ มบนเครือ่งคดิเลข

5 ปุ มลูกศร ใชคนหาเอกสารหรือเว็บไซต ปุ มเหลาน้ีใชสาํหรบัเคลือ่นไปทางซาย ขวา บน และลาง แทนการใช
เมาส

6 ปุ ม Ctrl ใชรวมกบัปุ มอืน่ โดยจะมผีลตางกนัไปในแอปพลเิคชนัตางๆ ทีค่ณุใช

7 ปุ มแอปพลเิคชนั 1 ใช (เหมือนปุ มขวาของเมาส) เปิดเมนูป อปอพัในแอปพลเิคชนัของ Microsoft Office อาจใชเรียก
ฟงักชนัอืน่ในแอปพลเิคชนัอืน่ๆ

8 ปุ มโลโก Windows 1 ใชเปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใชรวมกบัปุ มอืน่เพือ่เรียกฟงักชนัตางๆ

9 ปุ ม Alt ใชรวมกบัปุ มอืน่ โดยจะมผีลตางกนัไปในแอปพลเิคชนัตางๆ ทีค่ณุใช

1 มีใหเฉพาะในบางพื้นทีเ่ทานัน้
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การใชปุ มโลโกของ Windows
ใชปุ มโลโก Windows รวมกบัปุ มอืน่ๆ เพือ่ใชฟงักชนัทีม่ใีหในระบบปฏบิตักิารของ Windows โปรดด ูแป นพมิพ
ในหนา 12 เพือ่ระบุปุ มโลโก Windows

ตาราง 1-10  ฟงักชนัของปุ มโลโก Windows

การทาํงานของปุ มโลโก Windows ตอไปน้ีมใีชใน Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista และ Microsoft
Windows 7

ปุ มโลโก Windows แสดงหรือซอนเมนู Start

ปุ มโลโก Windows + d แสดงเดสกทอป

ปุ มโลโก Windows + m ยอขนาดแอปพลเิคชนัท ัง้หมดทีเ่ปิดอยู

Shift + ปุ มโลโก Windows + m ยกเลกิการยอขนาดแอปพลเิคชนัท ัง้หมด

ปุ มโลโก Windows + e เปิดโปรแกรม My Computer

ปุ มโลโก Windows + f เริม่คาํส ั่ง Find Document

ปุ มโลโก Windows + Ctrl + f เริม่คาํส ั่ง Find Computer

ปุ มโลโก Windows + F1 เปิดวธิีใช Windows

ปุ มโลโก Windows + l ทาํการล็อคคอมพวิเตอรของคณุได หากคอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัโดเมนของ
เน็ตเวริก หรือเปลีย่นชือ่ผูใชงานได หากคอมพวิเตอรไมไดเชือ่มตอกบัโดเมน
ของเน็ตเวริก

ปุ มโลโก Windows + r เปิดไดอะล็อกบ็อกซ Run

ปุ มโลโก Windows + u เริม่คาํส ั่ง Utility Manager

ปุ มโลโก Windows + Tab Windows XP - หมุนเวียนไปตามปุ มทาสกบาร

Windows Vista และ Windows 7 - หมุนเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสก
บารโดยการใช Windows Flip 3-D

นอกจากน้ีการทาํงานของปุ มโลโก Windows ทีอ่ธบิายไวขางตน การทาํงานตอไปน้ียงัสามารถใชไดใน Microsoft Windows Vista และ
Windows 7

Ctrl + ปุ มโลโก Windows + Tab ใชปุ มลูกศรเพือ่หมนุเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสกบารโดยการใช
Windows Flip 3-D

ปุ มโลโก Windows + Spacebar นําโปรแกรมเบ็ดเตล็ดท ัง้หมดไปไวดานหนาและเลือก Windows Sidebar

ปุ มโลโก Windows + g หมนุเวียนตามโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบน Sidebar

ปุ มโลโก Windows + t หมนุเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสกบาร

ปุ มโลโก Windows + u เปิด Ease of Access Center

ปุ มโลโก Windows + ปุ มใดก็ได เปิดทางลดัการเปิดใชงานดวนทีอ่ยูในตาํแหนงทีต่รงกบัตวัเลข (เชน ปุ มโลโก
Windows + 1 จะเปิดทางลดัแรกในเมนูเปิดใชงานดวน)

นอกจากน้ีการทาํงานของปุ มโลโก Windows ทีอ่ธบิายไวขางตน การทาํงานตอไปน้ียงัสามารถใชไดใน Microsoft Windows 7

ปุ มโลโก Windows + Ctrl + b สลบัไปยงัโปรแกรมทีแ่สดงขอความในพื้นทีแ่จงเตอืน

ปุ มโลโก Windows + p เลือกโหมดแสดงผลการนําเสนอ

ปุ มโลโก Windows + ลูกศรขึน้ ขยายหนาตางใหใหญสดุ

ปุ มโลโก Windows + ลูกศรซาย ยดึหนาตางไวทีด่านซายของหนาจอ

ปุ มโลโก Windows + ลูกศรขวา ยดึหนาตางไวทีด่านขวาของหนาจอ

ปุ มโลโก Windows + ลูกศรลง ยอหนาตางใหเล็กสุด
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ตาราง 1-10  ฟงักชนัของปุ มโลโก Windows (ตอ)

ปุ มโลโก Windows + Shift + ลูกศรขึน้ ยดืหนาตางไปทีด่านบนและดานลางของหนาจอ

ปุ มโลโก Windows + Shift + ลูกศรซาย หรือ ลูกศรขวา ยายหนาตางจากจอภาพหน่ึงไปยงัอีกจอภาพหน่ึง

ปุ มโลโก Windows + + (บนแป นตวัเลข) ซูมเขา

ปุ มโลโก Windows + - (บนแป นตวัเลข) ซูมออก

ตาํแหนงของหมายเลขการผลติ
คอมพวิเตอรแตละเครือ่งจะมีซีเรยีลนมัเบอรเฉพาะเครือ่งและหมายเลข ID ของผลติภณัฑระบุไวทีฝ่าครอบดานบนของ
คอมพวิเตอร โปรดเก็บหมายเลขเหลาน้ีไวเพือ่ใชเมือ่ตองการตดิตอขอรบัความชวยเหลือจากฝ ายบรกิารลูกคา

ภาพ 1-14  ตาํแหนงหมายเลขการผลติและหมายเลขผลติภณัฑ Convertible Minitower

ภาพ 1-15  ตาํแหนงหมายเลขการผลติและหมายเลขผลติภณัฑ Microtower
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ภาพ 1-16  ตาํแหนงหมายเลขการผลติและหมายเลขผลติภณัฑ Small Form Factor

ภาพ 1-17  ตาํแหนงหมายเลขการผลติและหมายเลขผลติภณัฑ Ultra-Slim Desktop (USDT)
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2 การอพัเกรดฮารดแวรสาํหรบั Convertible
Minitower (CMT)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบตดิผนงัและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาถอดปล ัก๊ไฟทีต่อสายดนิ ปล ัก๊ดงักลาวน้ีมีคณุสมบตัเิพือ่ความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสียบปล ัก๊ไฟเขากบัเตารบัไฟฟ าทีต่อสายดนิ และสามารถเขาถงึไดงาย

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บสาหสั โปรดอาน คูมือเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอยีด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บ
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง

16 บท 2   การอพัเกรดฮารดแวรสาํหรบั Convertible Minitower (CMT) THWW
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ยกทีจ่บัแผงปิด (1) แลวยกแผงปิดออกจากตวัเครือ่งคอมพวิเตอร (2)

ภาพ 2-1  การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
เลือ่นขอบทีป่ลายดานหนาของแผงปิดไวขางใตขอบทีด่านหนาของโครงเครือ่ง (1) แลวกดปลายดานหลงัของแผงปิดไปทีต่วั
เครือ่งเพือ่ใหล็อคเขาที ่(2)

ภาพ 2-2  การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
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การถอดแผงดานหนา
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)

ภาพ 2-3  การถอดแผงดานหนา
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การถอดฝาปิดในแผงดานหนา
ในบางรุนมีฝาครอบชองปิดไดรฟ ภายในขนาด 3.5 น้ิว ทีต่องถอดออกกอนการตดิต ัง้ไดรฟ  วธิีการถอดฝาปิดแผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

2. คอยๆ ดงึแผงยอยออก โดยทีม่แีผงดานหนายดึอยูภายใน ใหพนจากแผงหนา และถอดฝาปิดทีต่องการออก

ขอควรระวงั: ยดึแผงยอยไวตรงๆ ขณะทีด่งึออกจากแผงดานหนา การดงึแผงยอยออกในมมุอืน่ๆ อาจทาํใหขาทีเ่รียงตรง
กนัภายในแผงดานหนาเสยีหาย

ภาพ 2-4  การถอดฝาปิดในแผงดานหนาออกจากแผงยอย (แสดงภาพแบบเดสกทอป)

หมายเหต:ุ ขณะทีใ่สแผงยอยกลบัคนื โปรดตรวจสอบวาขาของแผงและฝาปิดในแผงดานหนาทีมี่ อยูในตาํแหนงทีเ่หมาะ
สม โลโกบนแผงยอยควรจะอยูทีด่านลางของแผงยอยหากต ัง้ในทศิทางทีถู่กตอง
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การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบตะขอสามอนัทีด่านลางของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) จากนัน้หมุนดานบนของฝาปิดเขาไปในโครงเครือ่ง
(2) จนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 2-5  การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด

ภาพ 2-6  การเชือ่มตอเมนบอรด
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ตาราง 2-1  การเชือ่มตอเมนบอรด

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 PCI PCI3 สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

2 PCI PCI2 สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

3 PCI PCI1 สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

4 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

5 PCI Express x16 ลดลงเหลือ x4 X4PCIEXP สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

6 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

7 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

8 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา

9 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

10 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

11 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

12 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

13 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

14 กระแสไฟ SATA PWR1 สีดาํ ไดรฟ ออปตคิอล SATA

15 กระแสไฟ SATA PWR0 สีดาํ ฮารไดรฟ  SATA

16 USB MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

17 USB MEDIA2 สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

18 SATA 2.0 SATA2 สีขาว ฮารดไดรฟ อนัที ่3 หรือไดรฟ ออปตคิอลอนั
แรก ถาไมมีฮารดไดรฟ อนัที ่3

19 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ อนัที ่1

20 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า ฮารดไดรฟ อนัที ่2

21 SATA 2.0 SATA3 สีขาว ฮารดไดรฟ อนัที ่2 หรือออปตคิอลไดรฟ อนัที่
1 ถามีฮารดไดรฟ อนัที ่3

22 eSATA eESATA สีดาํ สายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA หรือหรือออ
ปตคิอลไดรฟ อนัที ่2 ถามีฮารดไดรฟ อนัที ่3

23 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMMs
ซ็อกเก็ตหนวยความจาํบนเมนบอรดสามารถใชกบั DIMM มาตรฐาน 4 ตวั สล็อตหนวยความจาํเหลาน้ีจะมีหนวยความจาํ
DIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสูงสดุเทาทีร่ะบบสนบัสนุน คณุอาจตองเปลีย่นไป
ใชหนวยความจาํทีต่ ัง้คาเป็นโหมดประสทิธภิาพสงูสองแชนเนล ขนาดไมเกนิ 16 กกิะไบต

DDR3-SDRAM DIMM
ขอควรระวงั: ผลติภณัฑน้ีไมสนบัสนุนหนวยความจาํ DDR3 Ultra Low Voltage (DDR3U) โปรเซสเซอรจะไม
สามารถใชงานรวมกบัหนวยความจาํ DDR3U และหากคณุเสยีบหนวยความจาํ DDR3U ลงในเมนบอรด อาจทาํใหเกดิ
ความเสยีหายทางกายภาพแก DIMM หรือกอใหเกดิการทาํงานระบบทีผ่ดิพลาดได

เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ตองเป็นแบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา

● หนวยความจาํทีไ่มใช ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz-compliant ไมมบีฟัเฟอร หรือ PC3-10600
DDR3-1333 MHz-compliant

● DDR3-SDRAM DIMMs ขนาด 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM DIMMs ยงัตองเป็นแบบ:

● รองรบั CAS latency 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 timing) และ CAS latency 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9
timing)

● จะตองมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดใน JEDEC SPD

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● DIMM แบบดานเดยีวและแบบสองดาน

● DIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x8 และ x16 DDR ไมรองรบั DIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x4 SDRAM

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช DIMM ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM
มซ็ีอกเก็ต DIMM ท ัง้หมดสีซ็่อกเก็ต บนเมนบอรด สองซ็อกเก็ตตอหน่ึงแชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น DIMM1,
DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ B ซ็อกเก็ต DIMM3
และ DIMM4 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ A

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
DIMMs

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A
เทากบัความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกวางของอปุกรณอาจแตกตางกนั
ระหวางแชนเนล ตวัอยางเชน หากแชนเนล A บรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด และแชนเนล B บรรจ ุDIMM
ขนาด 2-GB หน่ึงชุด ระบบก็จะทาํงานในโหมดสองแชนเนล

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวย
ความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่ีจาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดง
รายละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลือไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว
สาํหรบัความเร็วสงูสุด แชนเนลควรจะมคีวามสมดลุ เพือ่ใหจาํนวนหนวยความจาํทีใ่หญทีส่ดุกระจายอยูระหวางสอง
แชนเนล หากหน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอนัอืน่ จาํนวนทีใ่หญกวาควรกาํหนดเป็นแชนเนล A หากคณุ
บรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ขนาด 1GB หน่ึงชุด และ DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจ ุDIMM ขนาด
2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หน่ึงชุด และแชนเนล B ควรบรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด ดวยการกาํหนดคา
น้ี 4-GB จะรนัทีแ่ชนเนลคู และ 1-GB จะรนัทีแ่ชนเนลเดีย่ว

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย DIMM ทีช่าทีสุ่ดในระบบ

การตดิต ัง้ DIMM
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํให
โมดลูชาํรุดเสยีหายได

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั
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6. เปิดสลกัท ัง้สองดานของซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํ (1) และใสโมดลูหนวยความจาํลงในซ็อกเก็ต (2)

ภาพ 2-7  การตดิต ัง้ DIMM

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

ใสซ็อกเก็ต DIMM สีดาํกอนซ็อกเก็ต DIMM สขีาว

สาํหรบัประสทิธภิาพสงูสุด ใหบรรจหุนวยความจาํในซ็อกเก็ตโดยใชความจุหนวยความจาํกระจายเทา ๆ กนัระหวาง
แชนแนล A และแชนแนล Bสาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูการบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ในหนา 24

7. ดนัโมดลูเขาในซ็อกเก็ต และตรวจสอบวาหนวยความจาํตดิต ัง้อยูในซ็อกเก็ตอยางแนนหนา กรุณาตรวจดวูาสลกัอยูใน
ตาํแหนงทีปิ่ดแลว (3)

8. ทาํซํ้าข ัน้ตอนที ่6 และ 7 สาํหรบัการตดิต ัง้โมดลูหนวยความจาํเพิม่เตมิ

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

10. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

ระบบคอมพวิเตอรจะรบัรูถงึหนวยความจาํทีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่คณุเปิดเครือ่งในคร ัง้ตอไป
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การถอดหรือตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั
คอมพวิเตอรมสีล็อตเอ็กซแพนชนั PCI มาตรฐานแบบเต็มความสงูจาํนวนสามสล็อต ไดแก สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI
Express x1 หน่ึงสล็อต, สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 หน่ึงสล็อต และสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16
หน่ึงสล็อต ซึง่ถกูปรบัลดเป็นสล็อต x4

หมายเหต:ุ คณุสามารถตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั PCI Express x1, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16 ได

หากใชการดแสดงผลสองการด จะตองตดิต ัง้การดแรก (หลกั) ไวในสล็อต PCI Express x16 ทีไ่มไดถูกลดเป็นสล็อต x4

วธิถีอด เปลีย่น หรือเพิม่การดเอ็กซแพนชนั:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. หาซ็อกเก็ตทีว่างบนเมนบอรด และสล็อตเอ็กซแพนชนัทีเ่กีย่วของทีด่านหลงัของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร

7. กดแถบล็อคสเีขยีวสองแถบไปตรงๆ ซึง่อยูภายในโครงเครือ่ง (1) แลวหมุนโยกสลกัยดึการดเอ็กซแพนชนั (2)

ภาพ 2-8  การเปิดตวัยดึสล็อตเอ็กซแพนชนั

8. กอนตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัหรือการดเอ็กซแพนชนัตวัเกาออก

26 บท 2   การอพัเกรดฮารดแวรสาํหรบั Convertible Minitower (CMT) THWW



หมายเหต:ุ กอนทีจ่ะถอดการดเอ็กซแพนชนัทีต่ดิต ัง้ไว ใหปลดสายเคเบลิท ัง้หมดทีเ่ชือ่มตอกบัการดดงักลาว

a. หากคณุตองการจะตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัลงในซ็อกเก็ตทีว่างอยู ใหถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัทีด่านหลงั
ของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร ยกฝาปิดสล็อตออกจากสล็อตเอ็กซแพนชนั

ภาพ 2-9  การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนั

b. หากตองการจะถอดการด PCI มาตรฐาน หรือการด PCI Express x1 ใหจบัปลายท ัง้สองขางของการด แลว
คอยๆ โยกการดจนสวนทีเ่ชือ่มตอหลดุจากซ็อกเก็ต ดงึการดขึน้ตรงๆ เพือ่เอาการดออก ระวงัอยาใหการดขดูขดี
กบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 2-10  การถอดการด PCI เอ็กซแพนชนัมาตรฐาน
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c. หากคณุกาํลงัถอดการด PCI Express x16 ใหดงึแขนยดึทีด่านหลงัของซ็อกเก็ตการดเอ็กซแพนชนัใหกางออก
จากการด และคอยๆ โยกการดจนกระท ั่งข ัว้ตอหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดงึการดขึน้ตรงๆ เพือ่ถอดออก โปรดระวงั
ไมใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 2-11  การถอดการดเอ็กซแพนชนั PCI Express x16

9. เก็บการดทีถ่อดออกมาไวในหบีหอทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

10. หากไมตองการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัอนัใหม ใหใสฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัเพือ่ปิดชองทีเ่ปิดอยู

ขอควรระวงั: หลงัจากถอดการดเอ็กซแพนชนั คณุตองใสการดใหมหรือฝาปิดสล็อต เพือ่การระบายความรอนที่
เหมาะสมของสวนประกอบภายในเครือ่งในระหวางการทาํงาน

11. ในการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัใหม ใหเลือ่นโครงทีป่ลายการดลงไปในสล็อตทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง และกดการด
ลงไปใหแนนในซ็อกเก็ตบนเมนบอรด

ภาพ 2-12  การตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ใหกดทีก่ารดเพือ่ใหชองเสยีบล็อกลงในสล็อตของการดเอ็กซแพนชนัจน
แนน
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12. ปิดสลกัยดึการดเอ็กซแพนชนั และดใูหแนใจวาล็อคเขาทีแ่นนหนาแลว

13. ตอสายเคเบลิภายนอกเขากบัการดทีต่ดิต ัง้ใหม หากจาํเป็น ตอสายเคเบลิภายในเขากบัเมนบอรด หากจาํเป็น

14. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

15. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

16. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป

17. ต ัง้คาเครือ่งคอมพวิเตอรใหม หากจาํเป็น
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ตาํแหนงของไดรฟ
ภาพ 2-13  ตาํแหนงไดรฟ  (โครงราง Minitower แสดงในรูป)

ตาราง 2-2  ตาํแหนงของไดรฟ

1 ชองใสไดรฟ  5.25 น้ิวสามชอง สาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ไดรฟ ออปตคิอลและตวัอานการดมเีดยีแสดงในรูป)

2 ชองใสฮารดดสิกภายในขนาด 3.5 น้ิวสามชอง

หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ ในคอมพวิเตอรของคณุอาจแตกตางจากโครงแบบไดรฟ ทีแ่สดงขางตน

ชองไดรฟ ขนาด 5.25 ชองลางสดุจะมคีวามลกึส ัน้กวาสองชองบน ชองลางสดุน้ีใชกบัไดรฟ ความสงูครึง่หน่ึงหรอือปุกรณอืน่
ทีม่คีวามลกึไมเกนิ 14.5 ซม. (5.7 น้ิว) อยาพยายามใสไดรฟ ทีม่ขีนาดใหญกวา เชนไดรฟ ออปตคิลั ลงในชองลางสุดน้ี
เพราะอาจสรางความเสียหายกบัไดรฟ และเมนบอรดได ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรงมากเกนิไปอาจทาํใหไดรฟ เสยีหายได

ในการตรวจสอบชนดิและขนาดของอปุกรณเก็บขอมลูทีต่ดิต ัง้ในคอมพวิเตอรของคณุ ใหรนัโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร
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การถอดไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสายเคเบลิไดรฟ ออกดงัทีแ่สดงในภาพ:

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย

● หากคณุถอดไดรฟ ออปตคิลัออก ใหถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของไดรฟ

ภาพ 2-14  การถอดสายเคเบลิไดรฟ ออปตคิลั
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● หากคณุถอดตวัอานการดมเีดยี ใหถอดสายเคเบลิ USB จากเมนบอรด

ภาพ 2-15  การถอดสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

● หากคณุถอดฮารดไดรฟ ออก ใหถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมูล (2) จากดานหลงัของไดรฟ

ภาพ 2-16  การถอดสายเคเบลิฮารดไดรฟ
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7. ถอดไดรฟ ออกจากชองไดรฟ  ดงัน้ี:

● ในการถอดไดรฟ ออปตคิลัขนาด 5.25 น้ิวออกจากโครงแบบเดสกทอป ใหกดทีต่วัล็อคไดรฟ สเีหลือง (1) และ
เลือ่นไดรฟ ออกจากชองไดรฟ  (2)

ขอควรระวงั: เมือ่กดตวัล็อคไดรฟ สีเหลือง ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวท ัง้หมดจะถกูปลดออก ดงันัน้ อยาเอยีงตวั
เครือ่งและปลอยใหไดรฟ หลุดออกมา

ภาพ 2-17  การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวในโครงแบบเดสกทอป (ไดรฟ ออปตคิลัแสดงในรูป)

● เมือ่ตองการถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวในโครงแบบมนิิทาวเวอร ใหดงึกลไกตวัล็อคไดรฟ สีเขยีว (1) สาํหรบั
ไดรฟ ทีเ่ฉพาะเจาะจง และเลือ่นไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ  (2)

ภาพ 2-18  การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวในโครงแบบมนิิทาวเวอร (ไดรฟ ออปตคิลัแสดงในรูป)
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● ในการถอดฮารดไดรฟ  จากชองใสไดรฟ ภายในดานลางชองใดชองหน่ึงในสองชอง ใหดงึตวัล็อคฮารดไดรฟ สี
เขยีว (1) สาํหรบัไดรฟ นัน้ แลวเลือ่นไดรฟ ออกจากชองไดรฟ  (2)

ภาพ 2-19  การถอดฮารดไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ ดานลางท ัง้สอง

● ในการถอดฮารดไดรฟ จากชองใสไดรฟ ภายในดานบน ใหถอดสกรูดานขางของชองใสทีย่ดึตวัไดรฟ ไว (1) จาก
นัน้เลือ่นไดรฟ ออกจากชองใส (2)

ภาพ 2-20  การถอดฮารดไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ ดานบน
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การตดิต ัง้ไดรฟ
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีเมือ่ตดิต ัง้ไดรฟ :

● ตองเชือ่มตอฮารดไดรฟ  Serial ATA (SATA) ตวัหลกักบัชองเสยีบ SATA สน้ํีาเงนิบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
SATA0 หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอไดรฟ เขากบัชองเสยีบ SATA3 สฟี า

● ตอไดรฟ ออปตคิลั SATA อนัแรกกบัชองเสยีบ SATA สีขาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2 ถาคณุเพิม่ไดรฟ ออปติ
คอลตวัทีส่อง ใหตอไดรฟ เขากบัชองเสยีบ SATA3 สีขาว

● ตอสายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA ซึง่เป็นอปุกรณเสรมิเขากบัชองเสียบ SATA สดีาํบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
ESATA

● เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดเขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก MEDIA

● สายเคเบลิจายพลงังานสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล SATA จะเป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่สยีบเขาไปในเมนบอรด โดยที่
ข ัว้ตอแรกจะไปยงัชองใสชองกลางขนาด 5.25 น้ิว และข ัว้ตอทีส่องจะไปยงัชองใสขนาด 5.25 น้ิว ชองบน

● สายเคเบลิจายพลงังานสาํหรบัฮารดไดรฟ  SATA เป็นสายเคเบลิแบบสามหวัทีเ่สียบเขากบัเมนบอรด โดยข ัว้ตอแรก
เชือ่มตอเขากบัชองใสดานลางขนาด 3.5 น้ิว ข ัว้ตอทีส่องเชือ่มตอเขากบัชองใสชองกลางขนาด 3.5 น้ิว และข ัว้ตอที่
สามเชือ่มตอเขากบัชองใสดานบนขนาด 3.5 น้ิว

● ระบบไมรองรบัการใชไดรฟ ออปตคิลั Parallel ATA (PATA) หรือฮารดไดรฟ  PATA

● คณุตองตดิต ัง้สกรตูวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะอยูในแนวเดยีวกนักบัโครงใสไดรฟ และล็อคอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา
HP จดัเตรียมสกรูตวันําสาํรองไวให โดยตดิต ัง้ไวบนโครงเครือ่ง ฮารดไดรฟ จะใชสกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก
6-32 ในชองใสดานลางสองชอง และสกรูมาตรฐาน 6-32 ในชองใสดานบน สกรูสีต่วัจะถกูตดิต ัง้ไวบนโครงฮารด
ไดรฟ ขางใตแผงปิด ไดรฟ อืน่ๆ ท ัง้หมดใชสกรูเมตรกิ M3 โดยสกรูแปดตวัตดิต ัง้ไวบนโครงไดรฟ ออปตคิลัขางใตแผง
ปิด สกรูตวันําแบบเมตรกิ HP-supplied จะเป็นสดีาํ สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 ที ่HP จดัหาใหเป็นสี
เงนิและสีฟ า สกรูมาตรฐาน 6-32 ของ HP จะเป็นสีเงนิ หากคณุทาํการเปลีย่นฮารดไดรฟ หลกั คณุจะตองถอดสกรู
6-32 สีเงนิและสฟี า จากฮารดไดรฟ ตวัเกาและตดิต ัง้ไวในฮารดไดรฟ ตวัใหม

ภาพ 2-21  ตาํแหนงของสกรูนําสาํรอง

ไมใช สกรูตวันํา อุปกรณ

1 สกรูเมตรกิ M3 สีดาํ ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว
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ไมใช สกรูตวันํา อุปกรณ

2 สกรูมาตรฐาน 6-32 สีเงนิ ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวในชองใสไดรฟ ดานบน (ชองใสที ่4)

3 สกรูตดิต ัง้ 6-32 สีเงนิและสีฟ า ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ในชองใสไดรฟ ชองกลางและดานลาง (ชองใสที่
5 และที ่6)

ขอควรระวงั: ในการป องกนัการสญูเสยีขอมูลหรือความเสยีหายตอคอมพวิเตอรหรอืไดรฟ :

หากคณุกาํลงัใสหรือถอดไดรฟ  ใหปิดระบบปฏบิตักิารตามข ัน้ตอนทีเ่หมาะสม จากนัน้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร และถอดปล ัก๊
ออก อยาถอดไดรฟ ขณะทีค่อมพวิเตอรเปิดหรืออยูในโหมดสแตนดบาย

กอนทีจ่ะทาํงานกบัไดรฟ  โปรดคายประจไุฟฟ าสถติกอน และในขณะทีท่าํงานกบัไดรฟ  โปรดหลีกเลีย่งการสมัผสัชองเสียบ
ของไดรฟ  สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป องกนัความเสยีหายจากไฟฟ าสถติ โปรดด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ
ในหนา 167

ถอืไดรฟ อยางระมดัระวงั อยาใหตกพื้น

อยาใชแรงมากเกนิไปขณะทีใ่สไดรฟ

หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัความช้ืน อณุหภมูทิีสู่งหรือตํ่ามากๆ หรือผลติภณัฑทีม่ีสนามแมเหล็ก เชน จอภาพหรือลาํโพง

หากจะตองสงไดรฟ ทางไปรษณีย ใหบรรจุไดรฟ ในซองบวุสัดกุนักระแทก หรือหบีหอกนักระแทกแบบอืน่ๆ และทาํ
เครือ่งหมายทีด่านนอกหีบหอวา “Fragile: Handle With Care.”
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การตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวในชองใสไดรฟ
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก โปรดด ูการถอดฝาปิดในแผง
ดานหนา ในหนา 20 สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ

7. ใสสกรตูวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัทีรู่สวนลางทีแ่ตละดานของไดรฟ  (1) HP จดัเตรียมสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3
สาํรองสีต่วัไวใหอยูบนโครงไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว ขางใตแผงปิด สกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 จะเป็นสีดาํ โปรดด ูการ
ตดิต ัง้ไดรฟ  ในหนา 35 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํรอง

หมายเหต:ุ เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัจากไดรฟ เดมิ

ขอควรระวงั: ใชสกรูตวันําขนาด 5 มม. เทานัน้ สกรูทีย่าวกวาน้ีอาจจะทาํความเสยีหายใหกบัสวนประกอบภายใน
ไดรฟ ได

ภาพ 2-22  การตดิต ัง้ไดรฟ  5.25 น้ิว ในมนิิทาวเวอร (บน) และเดสกทอป (ลาง)

8. ตดิต ัง้ไดรฟ ในชองใสไดรฟ ทีต่องการโดยเลือ่นตวัไดรฟ เขาไปยงัดานหนาของโครงไดรฟ จนล็อคเขาที ่(2) ตวัล็อค
ไดรฟ จะยดึไดรฟ ไวในชองใสโดยอตัโนมตัิ
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ขอควรระวงั: ชองไดรฟ ขนาด 5.25 ชองลางสดุจะมคีวามลกึส ัน้กวาสองชองบน ชองลางสดุน้ีใชกบัไดรฟ ความสูง
ครึง่หนึง่หรืออุปกรณอืน่ทีม่คีวามลกึไมเกนิ 14.5 ซม. (5.7 น้ิว) อยาพยายามใสไดรฟ ทีม่ขีนาดใหญกวา เชนไดรฟ
ออปตคิลั ลงในชองลางสดุน้ี เพราะอาจสรางความเสียหายกบัไดรฟ และเมนบอรดได ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรง
มากเกนิไปอาจทาํใหไดรฟ เสยีหายได

9. เสียบสายไฟและสายเคเบลิขอมูลเขากบัไดรฟ  ดงัทีแ่สดงในภาพตอไปน้ี

a. หากคณุตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิลั ใหเสียบสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของไดรฟ

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอลเป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัดานหลงั
ของชองใสไดรฟ ออปตคิอล

ภาพ 2-23  เชือ่มตอสายเคเบลิไดรฟ ออปตคิลั

b. หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ตวัอานการดมเีดยี ใหตอสายเคเบลิ USB เขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
MEDIA

ภาพ 2-24  การเชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

10. หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ใหม ใหเชือ่มตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบลิขอมลูกบัชองเสยีบทีเ่หมาะสมบนเมนบอรด
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หมายเหต:ุ หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอล SATA ตวัใหม ใหตอสายเคเบลิขอมลูสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอลตวั
แรกเขากบัชองเสียบ SATA สีขาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2 ตอสายเคเบลิขอมลูไดรฟออปตคิอลตวัทีส่องเขา
กบัชองเสียบ SATA สขีาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA3

โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 21 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

11. ใสแผงดานหนาและแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่

12. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป
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การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสไดรฟ ภายใน
หมายเหต:ุ ระบบไมรองรบัการใชฮารดไดรฟ  Parallel ATA (PATA)

กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถโอนยายขอมลู
ดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

ในการตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสไดรฟ ภายในขนาด 3.5 น้ิว:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ตดิต ัง้สกรูนําทางทีด่านขางของไดรฟ  ชนิดของสกรูทีใ่ชจะขึน้อยูกบัวากาํลงัใชชองใสไดรฟ ใดอยูเพือ่รองรบัไดรฟ  ถา
คณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว คณุจะตองตดิต ัง้ไดรฟ ในตวัยดึอะแดปเตอร

หมายเหต:ุ โครงของฮารดไดรฟ ใตแผงปิดมีสกรูตวันําตดิต ัง้ไวเพิม่เตมิอีก โปรดด ูการตดิต ัง้ไดรฟ  ในหนา 35
สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําเพิม่เตมิ

หากคณุทาํการเปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําจากไดรฟ เดมิ

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ในชองใสดานลางท ัง้สองชองใดชองหน่ึง (ชองใสที ่5 และที ่6) ใหตดิต ัง้
สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สเีงนิและสฟี าสีต่วั (ดานขางไดรฟ ขางละสองตวั)

ภาพ 2-25  การตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหากในฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว ในชองใสดานลางท ัง้สองชองใดชองหน่ึง (ชองใสที ่5 และที ่6) ใหปฏบิตัิ
ดงัตอไปน้ี:

◦ ตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สเีงนิและสฟี าสีต่วัในตวัยดึอะแดปเตอร (ดานขางของตวัยดึ
ดานละสองตวั)

ภาพ 2-26  การตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหากในตวัยดึอะแดปเตอรขนาด 2.5 น้ิว
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◦ ตดิต ัง้ไดรฟ ในชองบนตวัยดึอะแดปเตอรโดยใหดาน PCA ควํ่าหนาลง ปรบัใหแถบท ัง้สามบนตวัยดึตรง
กบัไดรฟ  ดใูหแนใจวาไดจดัวางข ัว้ตอไฟและขอมูลบนไดรฟ อยางถกูตอง

ภาพ 2-27  การตดิต ัง้ไดรฟ ในตวัยดึอะแดปเตอร

◦ ถอืไดรฟ และโครงใสไดรฟ ไวดวยกนัอยางม ั่นคง แลวหงายชุดประกอบขึน้ ตดิต ัง้สกร ูM3 สีต่วัเพือ่ยดึ
ไดรฟ ไวในโครงใสไดรฟ

ภาพ 2-28  การยดึไดรฟ ไวในตวัยดึอะแดปเตอร

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ในชองใสดานบน (ชองใสที ่4) ใหใสสกรูตวันํามาตรฐาน 6-32 สีเงนิสามตวั (สองตวัที่
ดานขวา และหน่ึงตวัทีด่านซายในรูสกรทูีอ่ยูใกลกบัข ัว้ตอไฟและขอมลู)

ภาพ 2-29  การใสสกรูตวันํามาตรฐาน
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7. ใสฮารดไดรฟ ลงในชองใสตามข ัน้ตอนตอไปน้ี:

ขอควรระวงั: ตรวจสอบวาใสสกรูตวันําตรงกบัชองในโครงไดรฟ  ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรงมากเกนิไปอาจทาํ
ใหไดรฟ เสยีหายได

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสดานลางท ัง้สองชองใดชองหน่ึง (ชองใสที ่5 และที ่6) ใหเลือ่นฮารดไดรฟ
เขาไปในชองใสจนกระท ั่งไดรฟ ล็อคเขาที ่ตวัล็อคไดรฟ จะยดึไดรฟ ไวในชองใสโดยอตัโนมตัิ

ภาพ 2-30  การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสไดรฟ ดานลาง

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสดานบน (ชองใสที ่4) ใหเลือ่นฮารดไดรฟ เขาไปในชองใส (1) จากนัน้ใช
สกรูมาตรฐาน 6-32 (2) ขนัใหไดรฟ ใหเขาที่

ภาพ 2-31  การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสฮารดไดรฟ ดานบน
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8. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัฮา◌รดไดรฟ เป็นสายเคเบลิแบบสามหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัดานหลงัของชองใส
ฮารดไดรฟ

ภาพ 2-32  ตอสายไฟและสายเคเบลิขอมลู เขากบัฮารดไดรฟ  SATA

9. ตอปลายอกีดานหน่ึงของสายเคเบลิขอมูลเขากบัชองเสียบบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ หากเครือ่งของคณุมีฮารดไดรฟ  SATA เทานัน้ คณุตองเชือ่มตอสายเคเบลิขอมลูของฮารดไดรฟ กบัชอง
เสียบสน้ํีาเงนิ ทีม่สีญัลกัษณ SATA0 กอน เพือ่หลีกเลีย่งปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัการทาํงานของฮารดไดรฟ  หากคณุ
กาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอสายเคเบลิขอมลูเขากบัชองเสยีบสีฟ าทีต่ดิฉลาก SATA1

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

11. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

12. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป
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การเปลีย่นจากแบบมนิิทาวเวอรเป็นแบบเดสกทอป
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา

7. ถอดสายไฟและสายสญัญาณท ัง้หมดจากดานหลงัไดรฟ ในชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว

8. เมือ่ตองการปลอยไดรฟ ออกจากชองใสขนาด 5.25 น้ิว ใหยกแถบปลอยบนสลกัสเีขยีวทีโ่ครงไดรฟ สาํหรบัไดรฟ นัน้
(1) ขณะทีย่กแถบปลอย ใหเลือ่นไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ  (2) ทาํซํ้าข ัน้ตอนน้ีสาํหรบัไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวแตละ
ไดรฟ

ภาพ 2-33  ดงึไดรฟ  5.25 น้ิวออกจากชองไดรฟ  (มนิิทาวเวอร)
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9. คอยๆ เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองทีว่างอยูดานบนสุดจนกระท ั่งล็อคเขาที ่เมือ่ใสไดรฟ เขาทีแ่ลว ตวัล็อคไดรฟ จะยดึไดรฟ
ไว ทาํซํา้ตามข ัน้ตอนน้ีสาํหรบัไดรฟ แตละตวั

ภาพ 2-34  การตดิต ัง้ไดรฟ ในลกัษณะการจดัวางแบบเดสกทอป

ขอควรระวงั: ชองไดรฟ ขนาด 5.25 ชองลางสดุจะมคีวามลกึส ัน้กวาสองชองบน ชองลางสดุน้ีใชกบัไดรฟ ความสูง
ครึง่หนึง่หรืออุปกรณอืน่ทีม่คีวามลกึไมเกนิ 14.5 ซม. (5.7 น้ิว) อยาพยายามใสไดรฟ ทีม่ขีนาดใหญกวา เชนไดรฟ
ออปตคิลั ลงในชองลางสดุน้ี เพราะอาจสรางความเสียหายกบัไดรฟ และเมนบอรดได ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรง
มากเกนิไปอาจทาํใหไดรฟ เสยีหายได

10. ตอสายไฟและสายสญัญาณของไดรฟ ในชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว

11. ถอดแผงยอยของฝาปิด ดงัอธบิายไวใน การถอดฝาปิดในแผงดานหนา ในหนา 20

ขอควรระวงั: ยดึแผงยอยไวตรงๆ ขณะทีด่งึออกจากแผงดานหนา การดงึแผงยอยออกในมุมอืน่ๆ อาจทาํใหขาทีเ่รียง
ตรงกนัภายในแผงดานหนาเสียหาย

12. จดัวางตาํแหนงฝาปิดของแผงดานหนาอยูในทศิทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัวางโครงแบบเดสกทอป

13. จดัวางตาํแหนงแผงยอย (หมนุได 90 องศา) โดยใหโลโกอยูทีด่านลาง จากนัน้กดใหเขาล็อคกบัแผงปิด

ภาพ 2-35  การเปลีย่นจากแบบมนิิทาวเวอรเป็นแบบเดสกทอป
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14. ใสแผงดานหนาและแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่

15. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

16. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป

การเปลีย่นจากแบบเดสกทอปเป็นแบบมนิิทาวเวอร
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา

7. ถอดสายไฟและสายสญัญาณท ัง้หมดจากดานหลงัไดรฟ ในชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว

8. เมือ่ตองการปลอยไดรฟ ออกจากชองใสขนาด 5.25 น้ิว ใหกดตวัล็อคไดรฟ สเีหลืองส ัน้ๆ ตามทีแ่สดงในรูปภาพ (1)
ขณะทีก่ดตวัล็อคไดรฟ  ใหดงึไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ  (2)

ภาพ 2-36  การถอดไดรฟ  5.25 น้ิว ออกจากชองไดรฟ  (เดสกทอป)
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9. คอยๆ เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองทีว่างอยูดานบนสุดจนกระท ั่งล็อคเขาที ่เมือ่ใสไดรฟ เขาทีแ่ลว ตวัล็อคไดรฟ จะยดึไดรฟ
ไว ทาํซํา้ตามข ัน้ตอนน้ีสาํหรบัไดรฟ แตละตวั

ภาพ 2-37  การตดิต ัง้ไดรฟ ในเครือ่งแบบมนิิทาวเวอร

ขอควรระวงั: ชองไดรฟ ขนาด 5.25 ชองลางสดุจะมคีวามลกึส ัน้กวาสองชองบน ชองลางสดุน้ีใชกบัไดรฟ ความสูง
ครึง่หนึง่หรืออุปกรณอืน่ทีม่คีวามลกึไมเกนิ 14.5 ซม. (5.7 น้ิว) อยาพยายามใสไดรฟ ทีม่ขีนาดใหญกวา เชนไดรฟ
ออปตคิลั ลงในชองลางสดุน้ี เพราะอาจสรางความเสียหายกบัไดรฟ และเมนบอรดได ในการตดิต ัง้ไดรฟ  หากใชแรง
มากเกนิไปอาจทาํใหไดรฟ เสยีหายได

10. ตอสายไฟและสายสญัญาณของไดรฟ ในชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว

11. ถอดแผงยอยของฝาปิด ดงัอธบิายไวในหวัขอ การถอดฝาปิดในแผงดานหนา ในหนา 20

ขอควรระวงั: ยดึแผงยอยไวตรงๆ ขณะทีด่งึออกจากแผงดานหนา การดงึแผงยอยออกในมุมอืน่ๆ อาจทาํใหขาทีเ่รียง
ตรงกนัภายในแผงดานหนาเสียหาย

12. จดัวางตาํแหนงฝาปิดของแผงดานหนาอยูในทศิทางทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัวางโครงแบบมนิิทาวเวอร

13. จดัวางตาํแหนงแผงยอย (หมนุได 90 องศา) โดยใหโลโกอยูทีด่านลาง จากนัน้กดใหเขาล็อคกบัแผงปิด

ภาพ 2-38  การเปลีย่นจากแบบเดสกทอปเป็นแบบมนิิทาวเวอร

14. ใสแผงดานหนาและแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่

15. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

16. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป
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การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ล็อครกัษาความปลอดภยัทีแ่สดงไวดานลางและในหนาถดัไปจะใชเพือ่ล็อคคอมพวิเตอร

ตวัล็อคสายเคเบลิ HP/Kensington MicroSaver
ภาพ 2-39  การตดิต ัง้ตวัล็อคสายเคเบลิ
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กุญแจล็อค
ภาพ 2-40  การตดิต ัง้กุญแจล็อค

ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน

ภาพ 2-41  การยดึสายเคเบลิไวกบัวตัถทุีแ่นนหนา
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2. ใสตวัล็อก Kensington เขากบัสล็อตสาํหรบัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพและยดึตวัล็อกเขากบัจอภาพ
โดยการใสกญุแจลงในรกูญุแจทีด่านหลงัของตวัล็อกและหมุนกุญแจ 90 องศา

ภาพ 2-42  การตดิต ัง้ตวัล็อก Kensington เขากบัจอภาพ

3. สอดสายล็อกผานรูในตวัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพ

ภาพ 2-43  การยดึหนาจอ
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4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

ภาพ 2-44  การยดึอุปกรณตอพวง (เครือ่งพมิพแสดงในรูป)

5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง

ภาพ 2-45  การสอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาส
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6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

ภาพ 2-46  การใสล็อคกบัโครงเครือ่ง

7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค

ภาพ 2-47  การปรบัตวัล็อค
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8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ภาพ 2-48  โตะทาํงานทีย่ดึอปุกรณไวใหปลอดภยั

ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

THWW การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั 53



6. ถอดสกรรูกัษาความปลอดภยัออกจากดานในของแผงดานหนา

ภาพ 2-49  การถอดสกรูรกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงดานหนา

7. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

8. ตดิต ัง้สกรูไวทีด่านหนาของโครงเครือ่งโดยสอดผานจากดานในไปยงัแผงดานหนา รูสกรอูยูตรงกึง่กลางทีข่อบดานซาย
ของโครงเครือ่ง โดยอยูขางๆ ชองใสฮารดไดรฟ ดานบน

ภาพ 2-50  การตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัแผงดานหนา

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

10. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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3 การอพัเกรดฮารดแวร Microtower (MT)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบตดิผนงัและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาถอดปล ัก๊ไฟทีต่อสายดนิ ปล ัก๊ดงักลาวน้ีมีคณุสมบตัเิพือ่ความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสียบปล ัก๊ไฟเขากบัเตารบัไฟฟ าทีต่อสายดนิ และสามารถเขาถงึไดงาย

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บสาหสั โปรดอาน คูมือเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอยีด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บ
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. คลายสกรสูองตวั (1) ทีย่ดึแผงปิดเขากบัตวัเครือ่ง

6. ใชทีจ่บัทีอ่ยูระหวางสกรูท ัง้สองเพือ่ยกแผงปิดออกจากตวัเครือ่งคอมพวิเตอร (2)

หมายเหต:ุ คณุอาจจะตองวางคอมพวิเตอรนอนลงดานขางเพือ่ตดิต ัง้ชิน้สวนภายใน ตรวจใหแนใจวาแผงปิดหงาย
ขึน้

ภาพ 3-1  การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
1. เลือ่นขอบทีป่ลายดานหนาของแผงปิดไวขางใตขอบทีด่านหนาของโครงเครือ่ง (1) แลวกดปลายดานหลงัของแผงปิด

ไปทีต่วัเครือ่ง (2)

ภาพ 3-2  การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่

2. ตรวจสอบวาแผงปิดถกูปิดอยางแนนหนา (1) แลวขนัสกรูสองตวัทีย่ดึแผงปิดเขากบัโครงเครือ่งคอมพวิเตอร (2)

ภาพ 3-3  การขนัสกรูยดึแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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การถอดแผงดานหนา
1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)

ภาพ 3-4  การถอดแผงดานหนา

การถอดฝาปิดในแผงดานหนา
ในบางรุนมีฝาครอบชองปิดไดรฟ ภายนอกขนาด 3.5 น้ิวและ 5.25 น้ิว ทีต่องถอดออกกอนการตดิต ัง้ไดรฟ  วธิกีารถอดฝา
ปิดแผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา
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2. เมือ่ตองการถอดฝาปิด ใหกดแท็บยดึท ัง้สองตวัไปทางขอบนอกดานขวาของฝาปิด (1) และเลือ่นฝาปิดไปทางดานขวา
เพือ่ถอดออก (2)

ภาพ 3-5  การถอดฝาปิดชองใสไดรฟ

การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบตะขอสามอนัทางดานซายของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) จากนัน้หมนุดานขวาของฝาปิดเขาไปในโครง
เครือ่ง (2) จนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 3-6  การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
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การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด

ภาพ 3-7  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 8200 Elite

ตาราง 3-1  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 8200 Elite

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

2 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

3 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

4 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

5 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ ออปตคิอล SATA

6 กระแสไฟ SATAPWR1 สีดาํ ฮารไดรฟ  SATA

7 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ ตวัที ่1

8 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า ฮารดไดรฟ ตวัที ่2 หรือไดรฟ ออปตคิอลตวัที่
2 ถามีสายเคเบลิอะแดปเตอร ESATA

9 SATA 2.0 SATA2 สีขาว ไดรฟ ออปตคิอลตวัที ่1

10 eSATA ESATA สีดาํ สายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA หรือไดรฟ
ออปตคิอลตวัที ่2

11 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

12 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

13 USB MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

14 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

15 USB MEDIA2 สีดาํ ตวัอานการดมเีดยีตวัทีส่อง

16 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

17 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

18 PCI Express x16 ลดลงเหลือ x4 X4PCIEXP สีขาว การดเอ็กซแพนชนั
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ตาราง 3-1  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 8200 Elite (ตอ)

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

19 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

20 PCI PCI สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

ภาพ 3-8  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 6200 Pro

ตาราง 3-2  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 6200 Pro

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

2 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

3 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

4 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

5 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ ออปตคิอล SATA

6 กระแสไฟ SATAPWR1 ฮารไดรฟ  SATA

7 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ ตวัที ่1

8 SATA 2.0 SATA1 สีขาว ฮารดไดรฟ ตวัที ่2 หรือไดรฟ ออปตคิอลตวัที่
2 ถามีสายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA

9 SATA 2.0 SATA2 สีขาว ไดรฟ ออปตคิอลตวัที ่1

10 eSATA ESATA สีดาํ สายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA หรือไดรฟ
ออปตคิอลตวัที ่2

11 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

12 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

13 USB MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

14 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา
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ตาราง 3-2  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 6200 Pro (ตอ)

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

15 USB MEDIA2 สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

16 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

17 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

18 PCI Express x1 X4PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

19 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

20 PCI PCI สีขาว การดเอ็กซแพนชนั
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMMs
ซ็อกเก็ตหนวยความจาํบนเมนบอรดสามารถใชกบั DIMM มาตรฐาน 4 ตวั สล็อตหนวยความจาํเหลาน้ีจะมีหนวยความจาํ
DIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสูงสดุเทาทีร่ะบบสนบัสนุน คณุอาจตองเปลีย่นไป
ใชหนวยความจาํทีต่ ัง้คาเป็นโหมดประสทิธภิาพสงูสองแชนเนล ขนาดไมเกนิ 16 กกิะไบต

DDR3-SDRAM DIMM
ขอควรระวงั: ผลติภณัฑน้ีไมสนบัสนุนหนวยความจาํ DDR3 Ultra Low Voltage (DDR3U) โปรเซสเซอรจะไม
สามารถใชงานรวมกบัหนวยความจาํ DDR3U และหากคณุเสยีบหนวยความจาํ DDR3U ลงในเมนบอรด อาจทาํใหเกดิ
ความเสยีหายทางกายภาพแก DIMM หรือกอใหเกดิการทาํงานระบบทีผ่ดิพลาดได

เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ตองเป็นแบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา

● หนวยความจาํทีไ่มใช ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz-compliant ไมมบีฟัเฟอร หรือ PC3-10600
DDR3-1333 MHz-compliant

● DDR3-SDRAM DIMMs ขนาด 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM DIMMs ยงัตองเป็นแบบ:

● รองรบั CAS latency 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 timing) และ CAS latency 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9
timing)

● จะตองมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดใน JEDEC SPD

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● DIMM แบบดานเดยีวและแบบสองดาน

● DIMMs ถกูสรางดวยอปุกรณ DDR x8 และ x16 ไมสนบัสนุน DIMMs ทีถ่กูสรางดวย SDRAM x4

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช DIMM ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM
มซ็ีอกเก็ต DIMM ท ัง้หมดสีซ็่อกเก็ต บนเมนบอรด สองซ็อกเก็ตตอหน่ึงแชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น DIMM1,
DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ B ซ็อกเก็ต DIMM3
และ DIMM4 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ A

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
DIMMs

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A
เทากบัความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกวางของอปุกรณอาจแตกตางกนั
ระหวางแชนเนล ตวัอยางเชน หากแชนเนล A บรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด และแชนเนล B บรรจ ุDIMM
ขนาด 2-GB หน่ึงชุด ระบบก็จะทาํงานในโหมดสองแชนเนล

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวย
ความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่ีจาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดง
รายละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลือไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว
สาํหรบัความเร็วสงูสุด แชนเนลควรจะมคีวามสมดลุ เพือ่ใหจาํนวนหนวยความจาํทีใ่หญทีส่ดุกระจายอยูระหวางสอง
แชนเนล หากหน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอนัอืน่ จาํนวนทีใ่หญกวาควรกาํหนดเป็นแชนเนล A หากคณุ
บรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ขนาด 1GB หน่ึงชุด และ DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจ ุDIMM ขนาด
2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หน่ึงชุด และแชนเนล B ควรบรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด ดวยการกาํหนดคา
น้ี 4-GB จะรนัทีแ่ชนเนลคู และ 1-GB จะรนัทีแ่ชนเนลเดีย่ว

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย DIMM ทีช่าทีสุ่ดในระบบ

การตดิต ัง้ DIMM
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํใหโมดลู
ชาํรุดเสียหายได

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั
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6. เปิดสลกัท ัง้สองดานของซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํ (1) และใสโมดลูหนวยความจาํลงในซ็อกเก็ต (2)

ภาพ 3-9  การตดิต ัง้ DIMM

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

ใสซ็อกเก็ต DIMM สีดาํกอนซ็อกเก็ต DIMM สขีาว

สาํหรบัประสทิธภิาพสงูสุด ใหบรรจหุนวยความจาํในซ็อกเก็ตโดยใชความจุหนวยความจาํกระจายเทา ๆ กนัระหวาง
แชนแนล A และแชนแนล Bสาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูการบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ในหนา 64

7. ดนัโมดลูเขาในซ็อกเก็ต และตรวจสอบวาหนวยความจาํตดิต ัง้อยูในซ็อกเก็ตอยางแนนหนา กรุณาตรวจดวูาสลกัอยูใน
ตาํแหนงทีปิ่ดแลว (3)

8. ทาํซํ้าข ัน้ตอนที ่6 และ 7 สาํหรบัการตดิต ัง้โมดลูหนวยความจาํเพิม่เตมิ

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

10. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

ระบบคอมพวิเตอรจะรบัรูถงึหนวยความจาํทีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่คณุเปิดเครือ่งในคร ัง้ตอไป
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การถอดหรือตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั
คอมพวิเตอรรุน 8200 Elite มีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI หน่ึงสล็อต, สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 หน่ึงสล็อต,
สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 หน่ึงสล็อต และสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 หน่ึงสล็อต ซึง่ถกูปรบัลด
เป็นสล็อต x4

คอมพวิเตอรรุน 6200 Pro มีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI หน่ึงสล็อต, สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 สองสล็อต และ
สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 อีกหน่ึงสล็อต

หมายเหต:ุ คณุสามารถตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16
ได

หากใชการดแสดงผลสองการด จะตองตดิต ัง้การดแรก (หลกั) ไวในสล็อต PCI Express x16 ทีไ่มไดถูกลดเป็นสล็อต x4
(รุน 8200 Elite)

วธิถีอด เปลีย่น หรือเพิม่การดเอ็กซแพนชนั:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. หาซ็อกเก็ตทีว่างบนเมนบอรด และสล็อตเอ็กซแพนชนัทีเ่กีย่วของทีด่านหลงัของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร

7. คลายสลกัยดึฝาปิดสล็อตทีย่ดึฝาปิดสล็อต PCI ไวโดยยกแถบสเีขยีวทีส่ลกัแลวหมนุสลกัไปยงัตาํแหนงเปิด

ภาพ 3-10  การเปิดตวัยดึสล็อตเอ็กซแพนชนั

8. กอนตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัหรือการดเอ็กซแพนชนัตวัเกาออก
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หมายเหต:ุ กอนทีจ่ะถอดการดเอ็กซแพนชนัทีต่ดิต ัง้ไว ใหปลดสายเคเบลิท ัง้หมดทีเ่ชือ่มตอกบัการดดงักลาว

a. หากคณุตองการจะตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัลงในซ็อกเก็ตทีว่างอยู ใหถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัทีด่านหลงั
ของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร ดงึฝาปิดสล็อตขึน้ตรงๆ จากภายในโครงเครือ่ง

ภาพ 3-11  การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนั

b. หากตองการจะถอดการด PCI มาตรฐาน หรือการด PCI Express x1 ใหจบัปลายท ัง้สองขางของการด แลว
คอยๆ โยกการดจนสวนทีเ่ชือ่มตอหลดุจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออกจากซ็อกเก็ต
จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายในโครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลดุออกจากกรอบของโครงเครือ่ง ระวงัอยาใหการด
ขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 3-12  การถอดการด PCI เอ็กซแพนชนัมาตรฐาน
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c. หากคณุกาํลงัถอดการด PCI Express x16 ใหดงึแขนยดึทีด่านหลงัของซ็อกเก็ตการดเอ็กซแพนชนัใหกางออก
จากการด และคอยๆ โยกการดจนกระท ั่งข ัว้ตอหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออก
จากซ็อกเก็ต จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายในโครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลุดออกจากกรอบของโครงเครือ่ง ระวงั
อยาใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 3-13  การถอดการดเอ็กซแพนชนั PCI Express x16

9. เก็บการดทีถ่อดออกมาไวในหบีหอทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

10. หากไมตองการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัอนัใหม ใหใสฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัเพือ่ปิดชองทีเ่ปิดอยู

ขอควรระวงั: หลงัจากถอดการดเอ็กซแพนชนั คณุตองใสการดใหมหรือฝาปิดสล็อต เพือ่การระบายความรอนที่
เหมาะสมของสวนประกอบภายในเครือ่งในระหวางการทาํงาน
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11. ในกรณีทีต่องการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัใหม ใหถอืการดไวเหนือซ็อกเก็ตเอ็กซแพนชนับนเมนบอรด จากนัน้จงึ
ขยบัการดเขาไปทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง เพือ่ใหโครงของการดตรงกบัสล็อตทีเ่ปิดอยูดานหลงัของโครงเครือ่ง กด
การดลงไปในซ็อกเก็ตบนเมนบอรดตรงๆ อยางเบามือ

ภาพ 3-14  การตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ใหกดทีก่ารดเพือ่ใหชองเสยีบล็อกลงในสล็อตของการดเอ็กซแพนชนัจน
แนน

12. หมนุสลกัยดึฝาปิดสล็อตกลบัเขาทีเ่พือ่ยดึการดเอ็กซแพนชนัเอาไว

ภาพ 3-15  การปิดตวัยดึสล็อตเอ็กซแพนชนั

13. ตอสายเคเบลิภายนอกเขากบัการดทีต่ดิต ัง้ใหม หากจาํเป็น ตอสายเคเบลิภายในเขากบัเมนบอรด หากจาํเป็น

14. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

15. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

16. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

17. ต ัง้คาเครือ่งคอมพวิเตอรใหม หากจาํเป็น
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ตาํแหนงของไดรฟ
ภาพ 3-16  ตาํแหนงของไดรฟ

ตาราง 3-3  ตาํแหนงของไดรฟ

1 ชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวสองชองสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ไดรฟ ออปตคิอลแสดงในรูป)

2 ชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวหน่ึงชอง สาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ตวัอานการดมีเดยีแสดงในรูป)

3 ชองใสฮารดไดรฟ รองภายในขนาด 3.5 น้ิวสาํหรบัฮารดไดรฟ เสรมิ

4 ชองใสฮารดไดรฟ หลกัภายในขนาด 3.5 น้ิว

หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ ในคอมพวิเตอรของคณุอาจแตกตางจากโครงแบบไดรฟ ทีแ่สดงขางตน

ในการตรวจสอบชนดิและขนาดของอปุกรณเก็บขอมลูทีต่ดิต ัง้ในคอมพวิเตอรของคณุ ใหรนัโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร
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การตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีเมือ่ตดิต ัง้ไดรฟ :

● ตองเชือ่มตอฮารดไดรฟ  Serial ATA (SATA) ตวัหลกักบัชองเสยีบ SATA ตวัหลกัสีฟ าเขมบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
SATA0 ถาคณุเพิม่ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอไดรฟ กบัข ัว้ตอสีฟ า (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสีขาว (รุน 6200
Pro) บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA1

● ตอไดรฟ ออปตคิลั SATA อนัแรกกบัชองเสยีบ SATA สีขาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2 หากคณุกาํลงัตดิต ัง้
ไดรฟ ออปตคิอลตวัทีส่อง ใหตอไดรฟ กบัข ัว้ตอ SATA สดีาํบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก ESATA หากใสข ัว้ตอ ESATA
แลว ใหตอไดรฟ ออปตดิอลตวัทีส่องกบัข ัว้ตอสฟี าบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาดd SATA1 (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสี
ขาวทีต่ดิฉลาก SATA1 (รุน 6200 Pro)

● ตอสายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA ซึง่เป็นอปุกรณเสรมิเขากบัชองเสียบ SATA สดีาํบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
ESATA

● เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดเขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก MEDIA

● สายเคเบลิจายพลงังานสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล SATA จะเป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่สยีบเขาไปในเมนบอรด โดยที่
ข ัว้ตอแรกจะไปยงัชองใสชองบนขนาด 5.25 น้ิว และข ัว้ตอทีส่องจะไปยงัชองใสขนาด 5.25 น้ิว ชองลาง

● สายเคเบลิจายพลงังานสาํหรบัฮารดไดรฟ  SATA จะเป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่สยีบเขาไปในเมนบอรด โดยทีข่ ัว้ตอ
แรกจะไปยงัชองใสชองลางขนาด 3.5 น้ิว และข ัว้ตอทีส่องจะไปยงัชองใสขนาด 3.5 น้ิว ชองบน

● ระบบไมรองรบัการใชไดรฟ ออปตคิลั Parallel ATA (PATA) หรือฮารดไดรฟ  PATA

● คณุตองตดิต ัง้สกรตูวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะอยูในแนวเดยีวกนักบัโครงใสไดรฟ และล็อคอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา
HP จดัหาสกรูสาํรองสาํหรบัชองใสไดรฟ  (สกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก 6-32 สีต่วั และสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3
แปดตวั) โดยตดิต ัง้ไวทีด่านขางของชองใสไดรฟ  จาํเป็นตองใชสกรูแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สาํหรบัฮารดไดรฟ
สาํรอง ไดรฟ อืน่ๆ ท ัง้หมด (ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั) ใชสกรูแบบเมตรกิ M3 HP จดัหาใหเป็นสดีาํ สวนสกรแูบบตดิต ัง้
แยกตางหากเป็นสเีงนิและสฟี า หากคณุทาํการเปลีย่นฮารดไดรฟ หลกั คณุจะตองถอดสกร ู6-32 สเีงนิและสฟี า จาก
ฮารดไดรฟ ตวัเกาและตดิต ัง้ไวในฮารดไดรฟ ตวัใหม

ภาพ 3-17  ตาํแหนงของสกรูนําสาํรอง
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หมาย
เลข

สกรูตวันํา อุปกรณ

1 สกรูเมตรกิ M3 สีดาํ ไดรฟ ท ัง้หมด (ยกเวนฮารดไดรฟ )

2 สกรูตดิต ัง้ 6-32 สีเงนิและสีฟ า ฮารดไดรฟ สาํรอง

ขอควรระวงั: ในการป องกนัการสญูเสยีขอมูลหรือความเสยีหายตอคอมพวิเตอรหรอืไดรฟ :

หากคณุกาํลงัใสหรือถอดไดรฟ  ใหปิดระบบปฏบิตักิารตามข ัน้ตอนทีเ่หมาะสม จากนัน้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร และถอดปล ัก๊
ออก อยาถอดไดรฟ ขณะทีค่อมพวิเตอรเปิดหรืออยูในโหมดสแตนดบาย

กอนทีจ่ะทาํงานกบัไดรฟ  โปรดคายประจไุฟฟ าสถติกอน และในขณะทีท่าํงานกบัไดรฟ  โปรดหลีกเลีย่งการสมัผสัชองเสียบ
ของไดรฟ  สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป องกนัความเสยีหายจากไฟฟ าสถติ โปรดด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ
ในหนา 167

ถอืไดรฟ อยางระมดัระวงั อยาใหตกพื้น

อยาใชแรงมากเกนิไปขณะทีใ่สไดรฟ

หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัความช้ืน อณุหภมูทิีสู่งหรือตํ่ามากๆ หรือผลติภณัฑทีม่ีสนามแมเหล็ก เชน จอภาพหรือลาํโพง

หากจะตองสงไดรฟ ทางไปรษณีย ใหบรรจุไดรฟ ในซองบวุสัดกุนักระแทก หรือหบีหอกนักระแทกแบบอืน่ๆ และทาํ
เครือ่งหมายทีด่านนอกหีบหอวา “Fragile: Handle With Care.”
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การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว หรือขนาด 3.5 น้ิว ออกจากชองใสไดรฟ
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสายเคเบลิไดรฟ ออกดงัทีแ่สดงในภาพ:

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย

a. หากคณุถอดไดรฟ ออปตคิลัออก ใหถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของไดรฟ

ภาพ 3-18  การถอดสายเคเบลิไดรฟ ออปตคิลั
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b. หากคณุถอดตวัอานการดมเีดยี ใหถอดสายเคเบลิ USB จากเมนบอรด

ภาพ 3-19  การถอดสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

7. โครงไดรฟ ทีม่ีแถบปลอย จะยดึไดรฟ ไวกบัชองใสไดรฟ  ยกแถบปลอยของโครงไดรฟ  (1) ทีค่ณุตองการถอด จากนัน้
เลือ่นไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ  (2)

ภาพ 3-20  การถอดไดรฟ
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การตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว หรือขนาด 3.5 น้ิว ในชองใสไดรฟ
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก โปรดด ูการถอดฝาปิดในแผง
ดานหนา ในหนา 58 สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ

7. ใสสกรตูวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัทีรู่สวนลางทีแ่ตละดานของไดรฟ  HP จดัเตรียมสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํรอง
แปดตวัไวใหอยูทีด่านหนาของโครงเครือ่ง ภายใตฝาปิดดานหนา สกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 จะเป็นสีดาํ โปรดด ูการ
ตดิต ัง้และการถอดไดรฟ  ในหนา 71 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํรอง

หมายเหต:ุ เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัจากไดรฟ เดมิ

ขอควรระวงั: ใชสกรูตวันําขนาด 5 มม. สกรูทีย่าวกวาน้ีอาจจะทาํความเสียหายใหกบัสวนประกอบภายในไดรฟ ได

ภาพ 3-21  การตดิต ัง้สกรูตวันํา (แสดงภาพไดรฟ ออปตคิลั)

8. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองจนไดรฟ ล็อคเขาที ่ดใูหแนใจวาสกรูตวันําตรงกบัสล็อตนํา

ภาพ 3-22  การใสไดรฟ เขาในโครงไดรฟ
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9. เสียบสายไฟและสายเคเบลิขอมูลเขากบัไดรฟ  ดงัทีแ่สดงในภาพตอไปน้ี

a. หากคณุตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิลั ใหเสียบสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของไดรฟ

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอลเป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัดานหลงั
ของชองใสไดรฟ ออปตคิอล

ภาพ 3-23  เชือ่มตอสายเคเบลิไดรฟ ออปตคิลั

b. หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ตวัอานการดมเีดยี ใหตอสายเคเบลิ USB เขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
MEDIA

ภาพ 3-24  การเชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

10. หากกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ใหม ใหเชือ่มตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบลิขอมลูกบัชองเสยีบทีเ่หมาะสมบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอล SATA ตวัใหม ใหตอสายเคเบลิขอมลูสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอลตวั
แรกเขากบัชองเสียบ SATA สีขาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2 ตอสายเคเบลิขอมลูไดรฟออปตคิอลตวัทีส่องเขา
กบัชองเสียบ SATA สดีาํบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก ESATA หากใสข ัว้ตอ ESATA แลว ใหตอไดรฟ ออปตดิอลตวัที่
สองกบัข ัว้ตอสฟี าบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาดd SATA1 (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสขีาวทีต่ดิฉลาก SATA1 (รุน
6200 Pro) ทีต่ดิฉลาก SATA1

โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 60 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

11. ใสแผงดานหนาและแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
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12. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดฮารดไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ
หมายเหต:ุ กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถ
โอนยายขอมลูดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของฮารดไดรฟ

ภาพ 3-25  การถอดสายเคเบลิฮารดไดรฟ

7. ถอดไดรฟ ออกดวยการดงึแท็บปลดล็อคออกจากไดรฟ  (1) และเลือ่นไดรฟ ออกมาจากชองใส (2)

ภาพ 3-26  การถอดฮารดไดรฟ

8. ถอดสกรูนําท ัง้สีต่วั (ดานละสองตวั) ออกจากไดรฟ เกา คณุจะตองใชสกรูเหลาน้ีในการตดิต ัง้ไดรฟ ใหม
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การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ในชองใสฮารดไดรฟ ภายใน
หมายเหต:ุ ระบบไมรองรบัการใชฮารดไดรฟ  Parallel ATA (PATA)

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่ง

6. ตดิต ัง้สกรูนําทางทีด่านขางของไดรฟ  ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว คณุจะตองตดิต ัง้ไดรฟ ในตวัยดึอะแดป
เตอร

หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟ ใชสกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 มสีกรตูวันําสาํรองสีต่วัตดิต ัง้ไวทีด่านนอกของชอง
ใสฮารดไดรฟ  สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหากที ่HP จดัหาใหเป็นสีเงนิและสีฟ า โปรดด ูการตดิต ัง้และการถอด
ไดรฟ  ในหนา 71 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สาํรอง

หากคณุทาํการเปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําจากไดรฟ เดมิ

● หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ใหตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก (สองตวัทีแ่ตละดาน
ของไดรฟ )

ภาพ 3-27  การตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหากในไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว

● ถาคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว:

◦ ตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สเีงนิและสฟี าสีต่วัในตวัยดึอะแดปเตอร (ดานขางของตวัยดึ
ดานละสองตวั)

ภาพ 3-28  การตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหากในตวัยดึอะแดปเตอรขนาด 2.5 น้ิว
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◦ ตดิต ัง้ไดรฟ ในชองบนตวัยดึอะแดปเตอรโดยใหดาน PCA ควํ่าหนาลง ปรบัใหแถบท ัง้สามบนตวัยดึตรง
กบัไดรฟ  ดใูหแนใจวาไดจดัวางข ัว้ตอไฟและขอมูลบนไดรฟ อยางถกูตอง

ภาพ 3-29  การตดิต ัง้ไดรฟ ในตวัยดึอะแดปเตอร

◦ ถอืไดรฟ และโครงใสไดรฟ ไวดวยกนัอยางม ั่นคง แลวหงายชุดประกอบขึน้ ตดิต ัง้สกร ูM3 สีต่วัเพือ่ยดึ
ไดรฟ ไวในโครงใสไดรฟ

ภาพ 3-30  การยดึไดรฟ ไวในตวัยดึอะแดปเตอร
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7. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองใส โดยจดัใหสกรูตวันําอยูในแนวเดยีวกนักบัสล็อตนํา จนกระท ั่งไดรฟ ล็อคเขาที ่ชองใสดาน
ลางใชสาํหรบัฮารดไดรฟ หลกั ชองใสดานบนใชสาํหรบัฮารดไดรฟ เสรมิ

ภาพ 3-31  การเลือ่นฮารดไดรฟ เขาไปในชองใสฮารดไดรฟ

8. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัฮารดไดรฟ เป็นสายเคเบลิแบบสองหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัดานหลงัของชองใส
ฮารดไดรฟ

ภาพ 3-32  การตอสายเคเบลิฮารดไดรฟ

9. หากกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ใหม ใหเชือ่มตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบลิขอมลูกบัชองเสยีบทีเ่หมาะสมบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ หากเครือ่งของคณุมีฮารดไดรฟ  SATA เทานัน้ คณุตองเชือ่มตอสายเคเบลิขอมลูของฮารดไดรฟ กบัชอง
เสียบสน้ํีาเงนิ ทีม่สีญัลกัษณ SATA0 กอน เพือ่หลีกเลีย่งปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัการทาํงานของฮารดไดรฟ  ถาคณุเพิม่
ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอสายเคเบลิขอมลูกบักบัข ัว้ตอสฟี า (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสขีาว (รุน 6200 Pro) ทีต่ดิ
ฉลาก SATA1

10. วางสายไฟและสายเคเบลิขอมูลเขากบัตวัยดึสายเคเบลิ

11. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

12. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ล็อครกัษาความปลอดภยัทีแ่สดงไวดานลางและในหนาถดัไปจะใชเพือ่ล็อคคอมพวิเตอร

ตวัล็อคสายเคเบลิ HP/Kensington MicroSaver
ภาพ 3-33  การตดิต ัง้ตวัล็อคสายเคเบลิ

กุญแจล็อค
ภาพ 3-34  การตดิต ัง้กุญแจล็อค
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ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน

ภาพ 3-35  การยดึสายเคเบลิไวกบัวตัถทุีแ่นนหนา

2. ใสตวัล็อก Kensington เขากบัสล็อตสาํหรบัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพและยดึตวัล็อกเขากบัจอภาพ
โดยการใสกญุแจลงในรกูญุแจทีด่านหลงัของตวัล็อกและหมุนกุญแจ 90 องศา

ภาพ 3-36  การตดิต ัง้ตวัล็อก Kensington เขากบัจอภาพ
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3. สอดสายล็อกผานรูในตวัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพ

ภาพ 3-37  การยดึหนาจอ

4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

ภาพ 3-38  การยดึอุปกรณตอพวง (เครือ่งพมิพแสดงในรูป)

84 บท 3   การอพัเกรดฮารดแวร Microtower (MT) THWW



5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง

ภาพ 3-39  การสอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาส

6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

ภาพ 3-40  การใสล็อคกบัโครงเครือ่ง
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7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค

ภาพ 3-41  การปรบัตวัล็อค

8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ภาพ 3-42  โตะทาํงานทีย่ดึอปุกรณไวใหปลอดภยั

ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ
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ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสกรรูกัษาความปลอดภยัออกจากดานในของแผงดานหนา

ภาพ 3-43  การถอดสกรูรกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงดานหนา

7. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

8. ตดิต ัง้สกรูไวทีด่านหนาของโครงเครือ่งโดยสอดผานจากดานในไปยงัแผงดานหนา รูสกรอูยูตรงกึง่กลางทีข่อบดานขวา
ของโครงเครือ่ง โดยอยูระหวางชองใสฮารดไดรฟ และลาํโพง

ภาพ 3-44  การตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัแผงดานหนา

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

10. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก
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4 การอพัเกรดฮารดแวร Small Form Factor
(SFF)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบตดิผนงัและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาปิดการใชงานปล ัก๊ลงกราวนดสาํหรบัสายไฟ ปล ัก๊ลงกราวนดเป็นคณุสมบตัดิานความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสยีบปล ัก๊สายไฟเขากบัเตารบัทีม่กีารลงกราวนด (ตอสายดนิ) ซึง่เขาถงึไดงายอยูตลอดเวลา

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บรุนแรง โปรดอาน คูมอืเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอียด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บที่
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ยกทีจ่บัแผงปิด (1) แลวยกแผงปิดออกจากตวัเครือ่งคอมพวิเตอร (2)

ภาพ 4-1  การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
เลือ่นขอบทีป่ลายดานหนาของแผงปิดไวขางใตขอบทีด่านหนาของโครงเครือ่ง (1) แลวกดปลายดานหลงัของแผงปิดไปทีต่วั
เครือ่งเพือ่ใหล็อคเขาที ่(2)

ภาพ 4-2  การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
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การถอดแผงดานหนา
1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)

ภาพ 4-3  การถอดแผงดานหนา

การถอดฝาปิดในแผงดานหนา
ในบางรุนมีฝาครอบชองปิดไดรฟ ภายในขนาด 3.5 น้ิวและ 5.25 น้ิว ทีต่องถอดออกกอนการตดิต ัง้ไดรฟ  วธิกีารถอดฝาปิด
แผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา
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2. เมือ่ตองการถอดฝาปิด ใหกดแท็บยดึท ัง้สองตวัไปทางขอบนอกดานขวาของฝาปิด (1) และเลือ่นฝาปิดไปทางดานขวา
เพือ่ถอดออก (2)

ภาพ 4-4  การถอดฝาปิดชองใสไดรฟ
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การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบตะขอสามอนัทีด่านลางของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) จากนัน้หมุนดานบนของฝาปิดเขาไปในโครงเครือ่ง
(2) จนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 4-5  การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

การเปลีย่นรูปแบบภายนอกจากเดสกทอปเป็นทาวเวอร
คอมพวิเตอรแบบ Small Form Factor สามารถต ัง้วางแบบทาวเวอรได โดยใชขาต ัง้ทีเ่ป็นอุปกรณเสรมิ สามารถซ้ือไดจาก
HP

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย
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5. จดัคอมพวิเตอรในลกัษณะทีด่านขวาควํ่าลง และวางคอมพวิเตอรไวในขาต ัง้

ภาพ 4-6  การเปลีย่นจากเดสกทอปเป็นแบบทาวเวอร

หมายเหต:ุ เพือ่เพิม่ความม ั่นคงของคอมพวิเตอรเมือ่จดัวางในแบบทาวเวอร HP แนะนําใชของขาต ัง้ทาวเวอรเสรมิ

6. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ โปรดดใูหแนใจวาเวนวางพื้นทีร่อบขางท ัง้หมดของคอมพวิเตอรไวอยางนอย 10.2 เซนตเิมตร (4 น้ิว)
และไมมีสิง่ใดกดีขวาง

7. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด

ภาพ 4-7  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 8200 Elite
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ตาราง 4-1  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 8200 Elite

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

2 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

3 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

4 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

5 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ ออปตคิอล SATA

6 กระแสไฟ SATAPWR1 สีดาํ ฮารไดรฟ  SATA

7 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ ตวัที ่1

8 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า ฮารดไดรฟ ตวัที ่2 หรือไดรฟ ออปตคิอลตวัที่
2 ถามีสายเคเบลิอะแดปเตอร ESATA

9 SATA 2.0 SATA2 สีขาว ไดรฟ ออปตคิอลตวัที ่1

10 eSATA ESATA สีดาํ สายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA หรือไดรฟ
ออปตคิอลตวัที ่2

11 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

12 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

13 USB MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

14 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา

15 USB MEDIA2 สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

16 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

17 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

18 PCI Express x16 ลดลงเหลือ x4 X4PCIEXP สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

19 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

20 PCI PCI สีขาว การดเอ็กซแพนชนั
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ภาพ 4-8  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 6200 Pro

ตาราง 4-2  การเชือ่มตอเมนบอรดรุน 6200 Pro

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

2 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

3 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

4 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

5 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ ออปตคิอล SATA

6 กระแสไฟ SATAPWR1 ฮารไดรฟ  SATA

7 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ ตวัที ่1

8 SATA 2.0 SATA1 สีขาว ฮารดไดรฟ ตวัที ่2 หรือไดรฟ ออปตคิอลตวัที่
2 ถามีสายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA

9 SATA 2.0 SATA2 สีขาว ไดรฟ ออปตคิอลตวัที ่1

10 eSATA ESATA สีดาํ สายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA หรือไดรฟ
ออปตคิอลตวัที ่2

11 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

12 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

13 USB MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

14 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา

15 USB MEDIA2 สีดาํ อุปกรณ USB เชน เครือ่งอานบตัรบนัทกึสือ่

16 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

17 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

18 PCI Express x1 X4PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

19 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

20 PCI PCI สีขาว การดเอ็กซแพนชนั
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMMs
ซ็อกเก็ตหนวยความจาํบนเมนบอรดสามารถใชกบั DIMM มาตรฐาน 4 ตวั สล็อตหนวยความจาํเหลาน้ีจะมีหนวยความจาํ
DIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสูงสดุเทาทีร่ะบบสนบัสนุน คณุอาจตองเปลีย่นไป
ใชหนวยความจาํทีต่ ัง้คาเป็นโหมดประสทิธภิาพสงูสองแชนเนล ขนาดไมเกนิ 16 กกิะไบต

DDR3-SDRAM DIMM
ขอควรระวงั: ผลติภณัฑน้ีไมสนบัสนุนหนวยความจาํ DDR3 Ultra Low Voltage (DDR3U) โปรเซสเซอรจะไม
สามารถใชงานรวมกบัหนวยความจาํ DDR3U และหากคณุเสยีบหนวยความจาํ DDR3U ลงในเมนบอรด อาจทาํใหเกดิ
ความเสยีหายทางกายภาพแก DIMM หรือกอใหเกดิการทาํงานระบบทีผ่ดิพลาดได

เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ตองเป็นแบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา

● หนวยความจาํทีไ่มใช ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz-compliant ไมมบีฟัเฟอร หรือ PC3-10600
DDR3-1333 MHz-compliant

● DDR3-SDRAM DIMMs ขนาด 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM DIMMs ยงัตองเป็นแบบ:

● รองรบั CAS latency 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 timing) และ CAS latency 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9
timing)

● จะตองมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดใน JEDEC SPD

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● DIMM แบบดานเดยีวและแบบสองดาน

● DIMMs ถกูสรางดวยอปุกรณ DDR x8 และ x16 ไมสนบัสนุน DIMMs ทีถ่กูสรางดวย SDRAM x4

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช DIMM ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM
มซ็ีอกเก็ต DIMM ท ัง้หมดสีซ็่อกเก็ต บนเมนบอรด สองซ็อกเก็ตตอหน่ึงแชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น DIMM1,
DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ B ซ็อกเก็ต DIMM3
และ DIMM4 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ A

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
DIMMs

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A
เทากบัความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกวางของอปุกรณอาจแตกตางกนั
ระหวางแชนเนล ตวัอยางเชน หากแชนเนล A บรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด และแชนเนล B บรรจ ุDIMM
ขนาด 2-GB หน่ึงชุด ระบบก็จะทาํงานในโหมดสองแชนเนล

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวย
ความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่ีจาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดง
รายละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลือไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว
สาํหรบัความเร็วสงูสุด แชนเนลควรจะมคีวามสมดลุ เพือ่ใหจาํนวนหนวยความจาํทีใ่หญทีส่ดุกระจายอยูระหวางสอง
แชนเนล หากหน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอนัอืน่ จาํนวนทีใ่หญกวาควรกาํหนดเป็นแชนเนล A หากคณุ
บรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ขนาด 1GB หน่ึงชุด และ DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจ ุDIMM ขนาด
2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หน่ึงชุด และแชนเนล B ควรบรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด ดวยการกาํหนดคา
น้ี 4-GB จะรนัทีแ่ชนเนลคู และ 1-GB จะรนัทีแ่ชนเนลเดีย่ว

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย DIMM ทีช่าทีสุ่ดในระบบ

การตดิต ัง้ DIMM
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํใหโมดลู
ชาํรุดเสียหายได

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

7. หมนุโครงชองใสไดรฟ ภายในขึน้เพือ่เขาถงึซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํบนเมนบอรด

ภาพ 4-9  การหมนุโครงของไดรฟ ขึน้

8. เปิดสลกัท ัง้สองดานของซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํ (1) และใสโมดลูหนวยความจาํลงในซ็อกเก็ต (2)

ภาพ 4-10  การตดิต ัง้ DIMM

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

ใสซ็อกเก็ต DIMM สีดาํกอนซ็อกเก็ต DIMM สขีาว

สาํหรบัประสทิธภิาพสงูสุด ใหบรรจหุนวยความจาํในซ็อกเก็ตโดยใชความจุหนวยความจาํกระจายเทา ๆ กนัระหวาง
แชนแนล A และแชนแนล Bสาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูการบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ในหนา 98

9. ดนัโมดลูเขาในซ็อกเก็ต และตรวจสอบวาหนวยความจาํตดิต ัง้อยูในซ็อกเก็ตอยางแนนหนา กรุณาตรวจดวูาสลกัอยูใน
ตาํแหนงทีปิ่ดแลว (3)
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10. ทาํซํ้าข ัน้ตอนที ่8 และ 9 สาํหรบัการตดิต ัง้โมดลูหนวยความจาํเพิม่เตมิ

11. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

12. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

13. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

14. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

ระบบคอมพวิเตอรจะรบัรูถงึหนวยความจาํทีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่คณุเปิดเครือ่งในคร ัง้ตอไป
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การถอดหรือตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั
คอมพวิเตอรรุน 8200 Elite มีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI หน่ึงสล็อต, สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 หน่ึงสล็อต,
สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 หน่ึงสล็อต และสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 หน่ึงสล็อต ซึง่ถกูปรบัลด
เป็นสล็อต x4

คอมพวิเตอรรุน 6200 Pro มีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI หน่ึงสล็อต, สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 สองสล็อต และ
สล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 อีกหน่ึงสล็อต

หมายเหต:ุ สล็อต PCI และ PCI Express รองรบัการดรูปแบบระดบัตํ่าเทานัน้

คณุสามารถตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16 ได

หากใชการดแสดงผลสองการด จะตองตดิต ัง้การดแรก (หลกั) ไวในสล็อต PCI Express x16 ทีไ่มไดถูกลดเป็นสล็อต x4
(รุน 8200 Elite)

วธิถีอด เปลีย่น หรือเพิม่การดเอ็กซแพนชนั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หาซ็อกเก็ตทีว่างบนเมนบอรด และสล็อตเอ็กซแพนชนัทีเ่กีย่วของทีด่านหลงัของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร

8. คลายสลกัยดึฝาปิดสล็อตทีย่ดึฝาปิดสล็อต PCI ไวโดยยกแถบสเีขยีวทีส่ลกัแลวหมนุสลกัไปยงัตาํแหนงเปิด

ภาพ 4-11  การเปิดตวัยดึสล็อตเอ็กซแพนชนั

9. กอนตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัหรือการดเอ็กซแพนชนัตวัเกาออก
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หมายเหต:ุ กอนทีจ่ะถอดการดเอ็กซแพนชนัทีต่ดิต ัง้ไว ใหปลดสายเคเบลิท ัง้หมดทีเ่ชือ่มตอกบัการดดงักลาว

a. หากคณุตองการจะตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัลงในซ็อกเก็ตทีว่างอยู ใหถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัทีด่านหลงั
ของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร ดงึฝาปิดสล็อตขึน้ตรงๆ จากภายในโครงเครือ่ง

ภาพ 4-12  การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนั

b. หากตองการจะถอดการด PCI มาตรฐาน หรือการด PCI Express x1 ใหจบัปลายท ัง้สองขางของการด แลว
คอยๆ โยกการดจนสวนทีเ่ชือ่มตอหลดุจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออกจากซ็อกเก็ต (1)
จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายในโครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลดุออกจากกรอบของโครงเครือ่ง (2) ระวงัอยาให
การดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 4-13  การถอดการด PCI เอ็กซแพนชนัมาตรฐาน
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c. หากคณุกาํลงัถอดการด PCI Express x16 ใหดงึแขนยดึทีด่านหลงัของซ็อกเก็ตการดเอ็กซแพนชนัใหกางออก
จากการด และคอยๆ โยกการดจนกระท ั่งข ัว้ตอหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออก
จากซ็อกเก็ต จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายในโครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลุดออกจากกรอบของโครงเครือ่ง ระวงั
อยาใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

ภาพ 4-14  การถอดการดเอ็กซแพนชนั PCI Express x16

10. เก็บการดทีถ่อดออกมาไวในหบีหอทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

11. หากไมตองการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัอนัใหม ใหใสฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัเพือ่ปิดชองทีเ่ปิดอยู

ขอควรระวงั: หลงัจากถอดการดเอ็กซแพนชนั คณุตองใสการดใหมหรือฝาปิดสล็อต เพือ่การระบายความรอนที่
เหมาะสมของสวนประกอบภายในเครือ่งในระหวางการทาํงาน

12. ในกรณีทีต่องการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัใหม ใหถอืการดไวเหนือซ็อกเก็ตเอ็กซแพนชนับนเมนบอรด จากนัน้จงึ
ขยบัการดเขาไปทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง (1) เพือ่ใหโครงของการดตรงกบัสล็อตทีเ่ปิดอยูดานหลงัของโครงเครือ่ง
กดการดลงไปในซ็อกเก็ตบนเมนบอรดตรงๆ อยางเบามอื (2)

ภาพ 4-15  การตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ใหกดทีก่ารดเพือ่ใหชองเสยีบล็อคลงในสล็อตของการดเอ็กซแพนชนัจน
แนน
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13. หมนุสลกัยดึฝาปิดสล็อตกลบัเขาทีเ่พือ่ยดึการดเอ็กซแพนชนัเอาไว

ภาพ 4-16  การปิดตวัยดึสล็อตเอ็กซแพนชนั

14. ตอสายเคเบลิภายนอกเขากบัการดทีต่ดิต ัง้ใหม หากจาํเป็น ตอสายเคเบลิภายในเขากบัเมนบอรด หากจาํเป็น

15. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

16. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

17. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

18. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

19. ต ัง้คาเครือ่งคอมพวิเตอรใหม หากจาํเป็น

ตาํแหนงของไดรฟ
ภาพ 4-17  ตาํแหนงของไดรฟ

ตาราง 4-3  ตาํแหนงของไดรฟ

1 ชองใสฮารดดสิกภายในขนาด 3.5 น้ิว

2 ชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว สาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ตวัอานการดมีเดยีแสดงในรูป)
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ตาราง 4-3  ตาํแหนงของไดรฟ  (ตอ)

3 ชองใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ไดรฟ ออปตคิอลแสดงในรูป)

หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ ในคอมพวิเตอรของคณุอาจแตกตางจากโครงแบบไดรฟ ทีแ่สดงขางตน

ในการตรวจสอบชนดิและขนาดของอปุกรณเก็บขอมลูทีต่ดิต ัง้ในคอมพวิเตอรของคณุ ใหรนัโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร

THWW ตาํแหนงของไดรฟ 105



การตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีเมือ่ตดิต ัง้ไดรฟ :

● ตองเชือ่มตอฮารดไดรฟ  Serial ATA (SATA) ตวัหลกักบัชองเสยีบ SATA ตวัหลกัสีฟ าเขมบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
SATA0 ถาคณุเพิม่ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอไดรฟ กบัข ัว้ตอสีฟ า (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสีขาว (รุน 6200
Pro) บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA1

● ตอไดรฟ ออปตคิลั SATA กบัชองเสยีบ SATA สขีาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2

● ตอสายเคเบลิอะแดปเตอร eSATA ซึง่เป็นอปุกรณเสรมิเขากบัชองเสียบ SATA สดีาํบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก
ESATA

● เชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดเขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก MEDIA

● สายไฟสาํหรบัไดรฟ  SATA เป็นสายเคเบลิแบบสามหวัทีเ่สยีบเขากบัเมนบอรด โดยข ัว้ตอแรกเชือ่มตอเขากบัดานหลงั
ของฮารดไดรฟ  ข ัว้ตอทีส่องเชือ่มตอเขากบัดานหลงัของไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว และข ัว้ตอทีส่ามเชือ่มตอเขากบัดานหลงั
ของของไดรฟ ออปตคิอลขนาด 5.25 น้ิว

● ระบบไมรองรบัการใชไดรฟ ออปตคิลั Parallel ATA (PATA) หรือฮารดไดรฟ  PATA

● คณุตองตดิต ัง้สกรตูวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะอยูในแนวเดยีวกนักบัโครงใสไดรฟ และล็อคอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา
HP จดัหาสกรูสาํรองสาํหรบัชองใสไดรฟ  (สกรูมาตรฐาน 6-32 หาตวั และสกรูเมตรกิ M3 สีต่วั) โดยตดิต ัง้ไวทีด่าน
หนาของโครงเครือ่ง ขางใตแผงดานหนา ตองมสีกรูมาตรฐาน 6-32 สาํหรบัฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ไดรฟ อืน่ๆ ท ัง้หมด
(ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั) ใชสกรูแบบเมตรกิ M3 สกรูเมตรกิที ่HP จดัหาใหจะเป็นสีดาํ สวนสกรูมาตรฐานที ่HP
จดัหาใหจะเป็นสีเงนิ หากคณุทาํการเปลีย่นฮารดไดรฟ หลกั คณุจะตองถอดสกร ู6-32 สเีงนิและสฟี า จากฮารดไดรฟ
ตวัเกาและตดิต ัง้ไวในฮารดไดรฟ ตวัใหม

ภาพ 4-18  ตาํแหนงของสกรูนําสาํรอง

หมาย
เลข

สกรูตวันํา อุปกรณ

1 สกรูเมตรกิ M3 สีดาํ ไดรฟ ท ัง้หมด (ยกเวนฮารดไดรฟ หลกัและฮารดไดรฟ สาํรอง)

2 สกรูมาตรฐาน 6-32 สีเงนิ ฮารดไดรฟ สาํรอง

มีสกรูสาํรองมาตรฐาน 6-32 สีเงนิท ัง้หมดหาตวั โดยสีต่วัใชเป็นสกรูตวันําสาํหรบัฮารดไดรฟ สาํรอง สวนตวัทีห่าใชสาํหรบัการ
รกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงดานหนา (โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิที ่ความปลอดภยัของแผงดานหนา ในหนา 126)
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ขอควรระวงั: ในการป องกนัการสญูเสยีขอมูลหรือความเสยีหายตอคอมพวิเตอรหรอืไดรฟ :

หากคณุกาํลงัใสหรือถอดไดรฟ  ใหปิดระบบปฏบิตักิารตามข ัน้ตอนทีเ่หมาะสม จากนัน้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร และถอดปล ัก๊
ออก อยาถอดไดรฟ ขณะทีค่อมพวิเตอรเปิดหรืออยูในโหมดสแตนดบาย

กอนทีจ่ะทาํงานกบัไดรฟ  โปรดคายประจไุฟฟ าสถติกอน และในขณะทีท่าํงานกบัไดรฟ  โปรดหลีกเลีย่งการสมัผสัชองเสียบ
ของไดรฟ  สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป องกนัความเสยีหายจากไฟฟ าสถติ โปรดด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ
ในหนา 167

จบัไดรฟ อยางระมดัระวงั อยาทาํหลน

อยาใชแรงมากเกนิไปขณะทีใ่สไดรฟ

หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัความช้ืน อณุหภมูทิีสู่งหรือตํ่ามากๆ หรือผลติภณัฑทีม่ีสนามแมเหล็ก เชน จอภาพหรือลาํโพง

หากจะตองสงไดรฟ ทางไปรษณีย ใหบรรจุไดรฟ ในซองบวุสัดกุนักระแทก หรือหบีหอกนักระแทกแบบอืน่ๆ และทาํ
เครือ่งหมายทีด่านนอกหีบหอวา “Fragile: Handle With Care.”
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การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวออกจากชองใสไดรฟ
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง

ภาพ 4-19  การหมุนโครงของไดรฟ ขึน้
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8. หากคณุถอดไดรฟ ออปตคิลัออก ใหถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมูล (2) จากดานหลงัของไดรฟ แบบออปตคิลั

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย

ภาพ 4-20  การถอดสายไฟและสายเคเบลิขอมลู

9. หมนุโครงไดรฟ กลบัลงมาในตาํแหนงปกติ

ขอควรระวงั: ระวงัอยาหนีบทบัสายเคเบลิขณะทาํการหมนุโครงไดรฟ กลบัลงมา

ภาพ 4-21  การหมนุโครงของไดรฟ ลง
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10. กดปุ มตวัยดึไดรฟ สีเขยีวทีด่านซายของไดรฟ  เพือ่ปลดล็อคไดรฟ ใหหลุดออกจากโครงใสไดรฟ  (1) ในขณะทีก่ดปุ มตวั
ยดึไดรฟ  ใหเลือ่นฮารดไดรฟ มาดานหลงัของคอมพวิเตอรจนสุด จากนัน้ยกไดรฟ ขึน้และนําออกจากโครงใสไดรฟ  (2)

ภาพ 4-22  การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว

การตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวในชองใสไดรฟ
1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดแผงดานหนาแลวถอดฝาปิดออก โปรดด ูการถอดฝาปิด
ในแผงดานหนา ในหนา 91 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
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8. ใสสกรตูวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัทีรู่สวนลางทีแ่ตละดานของไดรฟ  HP จดัเตรียมสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํรองสี่
ตวัไวใหอยูทีด่านหนาของโครงเครือ่ง ภายใตฝาปิดดานหนา สกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 จะเป็นสีดาํ โปรดด ูการตดิต ัง้
และการถอดไดรฟ  ในหนา 106 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํรอง

หมายเหต:ุ เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัจากไดรฟ เดมิ

ขอควรระวงั: ใชสกรูตวันําขนาด 5 มม. สกรูทีย่าวกวาน้ีอาจจะทาํความเสียหายใหกบัสวนประกอบภายในไดรฟ ได

ภาพ 4-23  การตดิต ัง้สกรูตวันําในไดรฟ ออปตคิลั (1 จาก 2)

ภาพ 4-23  การตดิต ัง้สกรูตวันําในไดรฟ ออปตคิลั (2 จาก 2)

9. ใสสกรูตวันําของไดรฟ เขากบัสล็อตตวั J ของชองใสไดรฟ  จากนัน้ใหเลือ่นไดรฟ ไปทางดานหนาของเครือ่ง
คอมพวิเตอรจนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 4-24  การตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิลั
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10. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง

ภาพ 4-25  การหมุนโครงของไดรฟ ขึน้

11. ตอสายเคเบลิขอมลู SATA กบัข ัว้ตอ SATA สีขาวบนเมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA2

12. โยงสายเคเบลิขอมลูผานตวัก ัน้สายเคเบลิ

ขอควรระวงั: มตีวัก ัน้สายเคเบลิอยูสองตวัเพือ่ทาํหนาทีป่ องกนัไมใหสายเคเบลิขอมลูถกูโครงไดรฟ ทบัเมือ่ยกขึน้หรือ
วางลง อกีตวัหน่ึงจะอยูทีด่านลางโครงไดรฟ  อกีตวัหน่ึงจะอยูทีก่รอบโครงเครือ่งใตโครงไดรฟ  ดใูหแนใจวาโยงสาย
ขอมลูเคเบลิผานตวัก ัน้สายเคเบลิเหลาน้ีกอนตอเขากบัไดรฟ ออปตคิลั

13. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิลั

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอลเป็นสายเคเบลิแบบสามหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัฮารดไดรฟ  แลว
เชือ่มตอไปยงัไดรฟ ออปตคิอล

ภาพ 4-26  การเชือ่มตอสายไฟและสายเคเบลิขอมลู

112 บท 4   การอพัเกรดฮารดแวร Small Form Factor (SFF) THWW



14. หมนุโครงไดรฟ กลบัลงมาในตาํแหนงปกติ

ขอควรระวงั: ระวงัอยาหนีบทบัเคเบลิขณะทาํการหมนุโครงไดรฟ กลบัลงมา

ภาพ 4-27  การหมนุโครงของไดรฟ ลง

15. ใสแผงดานหนา (หากถอดออก) และแผงปิดกลบัเขาที่

16. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

17. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

18. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

การถอดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวออกจากชองใสไดรฟ
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

ไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวอยูขางใตไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว คณุจะตองถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวออกกอนทีจ่ะถอดไดรฟ ขนาด 3.5
น้ิว

1. ทาํตามข ัน้ตอนใน การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวออกจากชองใสไดรฟ  ในหนา 108 เพือ่ถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว
และเขาถงึไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว

ขอควรระวงั: ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรปิดลงอยางสมบรูณ และถอดสายไฟออกจากเตารบัไฟฟ ากอนจะดาํเนินการ
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2. ถอดสายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอไดรฟ ออกจากดานหลงัของไดรฟ  หรือหากคณุกาํลงัถอดตวัอานการดมเีดยี ใหถอดสายเคเบลิ
USB ออกจากเมนบอรด ตามทีร่ะบไุวในภาพประกอบตอไปน้ี

ภาพ 4-28  การถอดสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

3. กดปุ มตวัยดึไดรฟ สีเขยีวทีด่านซายของไดรฟ  เพือ่ปลดล็อคไดรฟ ใหหลุดออกจากโครงใสไดรฟ  (1) ในขณะทีก่ดปุ มตวั
ยดึไดรฟ  ใหเลือ่นฮารดไดรฟ มาดานหลงัของคอมพวิเตอรจนสุด จากนัน้ยกไดรฟ ขึน้และนําออกจากโครงใสไดรฟ  (2)

ภาพ 4-29  การถอดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว (ตวัอานการดมีเดยีแสดงในรูป)

การตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวในชองใสไดรฟ
ชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวอยูขางใตไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว การตดิต ัง้ไดรฟ ลงในชองใสขนาด 3.5 น้ิว:
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หมายเหต:ุ ตดิต ัง้สกรูตวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะตรงกบัโครงของไดรฟ และยดึอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา HP มีสกรตูวันํา
สาํรองเตรียมไวใหสาํหรบัชองใสไดรฟ  (สกรูมาตรฐาน 6-32 สีต่วั และสกรูแบบเมตรกิ M3 สีต่วั) ทีด่านหนาของโครง
เครือ่ง ซึง่อยูใตฝาปิดดานหนา ฮารดไดรฟ สาํรองจะใชสกรูมาตรฐาน 6-32 ไดรฟ อืน่ๆ ท ัง้หมด (ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั) ใช
สกรูแบบเมตรกิ M3 สกรูแบบเมตรกิ M3 ของ HP จะเป็นสดีาํ สวนสกรู 6-32 มาตรฐานของ HP จะเป็นสีเงนิ โปรดด ูการ
ตดิต ัง้และการถอดไดรฟ  ในหนา 106 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูนํา

1. ทาํตามข ัน้ตอนใน การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวออกจากชองใสไดรฟ  ในหนา 108 เพือ่ถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว
และเขาถงึชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว

ขอควรระวงั: ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรปิดลงอยางสมบรูณ และถอดสายไฟออกจากเตารบัไฟฟ ากอนจะดาํเนินการ

2. หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดแผงดานหนาแลวถอดฝาปิดออก โปรดด ูการถอดฝาปิด
ในแผงดานหนา ในหนา 91 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

3. ใสสกรูตวันําสองตวัในรทูีอ่ยูในดานขางแตละดานของไดรฟ

ภาพ 4-30  การใสสกรตูวันํา (ตวัอานการดมเีดยีแสดงในรปู)

4. ใสสกรูตวันําของไดรฟ เขากบัสล็อตตวั J ของชองใสไดรฟ  จากนัน้ใหเลือ่นไดรฟ ไปทางดานหนาของเครือ่ง
คอมพวิเตอรจนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 4-31  การตดิต ัง้ไดรฟ ลงในชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว (ตวัอานการดมเีดยีแสดงในรูป)
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5. เชือ่มตอสายเคเบลิไดรฟ ทีเ่หมาะสม:

a. หากตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ตวัทีส่อง ใหตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขากบัดานหลงัของไดรฟ และเชือ่มตอ
ปลายอีกดานของสายเคเบลิขอมลูเขากบัข ัว้ตอสีฟ า (รุน 8200 Elite) หรือข ัว้ตอสีขาว (รุน 6200 Pro) บน
เมนบอรดทีต่ดิฉลาก SATA1

ภาพ 4-32  การตอสายไฟและสายเคเบลิขอมลูของฮารดไดรฟ สาํรอง

b. หากตดิต ัง้ตวัอานการดมีเดยี ใหตอสายเคเบลิ USB จากตวัอานการดมเีดยีเขากบัชองเสียบ USB บนเมนบอรด
ทีต่ดิฉลาก MEDIA

ภาพ 4-33  การเชือ่มตอสายเคเบลิ USB ของตวัอานการดมเีดยี

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 94 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสยีบไดรฟ ของเมนบอรด

6. ใสไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวกลบัเขาที่

7. ใสแผงดานหนา (หากถอดออก) และแผงปิดกลบัเขาที่

8. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

9. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

10. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดและการเปลีย่นฮารดไดรฟ  SATA ภายในตวัหลกัขนาด 3.5 น้ิว
หมายเหต:ุ กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถ
โอนยายขอมลูดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ทีต่ดิต ัง้ไวลวงหนา จะอยูใตแหลงจายไฟ วธิกีารถอดและเปลีย่นฮารดไดรฟ :

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หมุนโครงไดรฟ ของไดรฟ ภายในใหอยูในตาํแหนงต ัง้ตรง

ภาพ 4-34  การหมุนโครงของไดรฟ ขึน้
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8. หมุนแหลงจายไฟใหต ัง้ตรง ฮารดไดรฟ จะต ัง้อยูทีข่างใตแหลงจายไฟ

ภาพ 4-35  ยกแหลงจายไฟขึน้

9. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของฮารดไดรฟ

ภาพ 4-36  การถอดสายเคเบลิฮารดไดรฟ
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10. กดสลกัคลายสเีขยีวทีอ่ยูถดัจากฮารดไดรฟ  (1) ขณะทีย่ดึสลกั ใหเลือ่นไดรฟ ไปขางหนาจนกระท ั่งสุด แลวยกไดรฟ ขึน้
แลวนําออกจากชองใส (2)

ภาพ 4-37  การถอดฮารดไดรฟ

11. ในการตดิต ัง้ฮารดไดรฟ  คณุตองถอดสกรูนําการตดิต ัง้การแยกสเีงนิและสีน้ําเงนิออกจากฮารดไดรฟ ตวัเกาและนํามา
ตดิต ัง้ไวในฮารดไดรฟ ตวัใหม

ภาพ 4-38  การตดิต ัง้สกรูตวันําของฮารดไดรฟ
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12. กะใหสกรตูวันําตรงกบัสลอตบนโครงไดรฟ  ใหกดฮารดไดรฟ ลงเขากบัชองใส แลวเลือ่นไดรฟ กลบัจนกระท ั่งสุดและ
ล็อคเขาที่

ภาพ 4-39  การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ

13. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ หากเครือ่งของคณุมีฮารดไดรฟ  SATA ตวัเดยีว คณุตองเชือ่มตอสายเคเบลิขอมูลกบัชองเสียบสน้ํีาเงนิ
เขมทีม่ฉีลาก SATA0 บนเมนบอรด เพือ่หลกีเลีย่งปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัการทาํงานของฮารดไดรฟ

ภาพ 4-40  การตอสายเคเบลิฮารดไดรฟ

14. หมนุโครงไดรฟ ของไดรฟ ภายในและแหลงจายไฟลงไปยงัตาํแหนงปกติ

15. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

16. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

17. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

18. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ล็อครกัษาความปลอดภยัทีแ่สดงไวดานลางและในหนาถดัไปจะใชเพือ่ล็อคคอมพวิเตอร

ตวัล็อคสายเคเบลิ HP/Kensington MicroSaver
ภาพ 4-41  การตดิต ัง้ตวัล็อคสายเคเบลิ
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กุญแจล็อค
ภาพ 4-42  การตดิต ัง้กุญแจล็อค

ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน

ภาพ 4-43  การยดึสายเคเบลิไวกบัวตัถทุีแ่นนหนา
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2. ใสตวัล็อก Kensington เขากบัสล็อตสาํหรบัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพและยดึตวัล็อกเขากบัจอภาพ
โดยการใสกญุแจลงในรกูญุแจทีด่านหลงัของตวัล็อกและหมุนกุญแจ 90 องศา

ภาพ 4-44  การตดิต ัง้ตวัล็อก Kensington เขากบัจอภาพ

3. สอดสายล็อกผานรูในตวัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพ

ภาพ 4-45  การยดึหนาจอ
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4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

ภาพ 4-46  การยดึอุปกรณตอพวง (เครือ่งพมิพแสดงในรูป)

5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง

ภาพ 4-47  การสอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาส
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6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

ภาพ 4-48  การใสล็อคกบัเครือ่งโครงเครือ่ง

7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค

ภาพ 4-49  การปรบัตวัล็อค
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8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ภาพ 4-50  โตะทาํงานทีย่ดึอปุกรณไวใหปลอดภยั

ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา
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7. ถอดสกรูมาตรฐาน 6-32 สเีงนิหน่ึงในหาตวัทีด่านหนาของโครงเครือ่ง ซึง่อยูทีด่านหลงัแผงดานหนา

ภาพ 4-51  การถอดสกรูรกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงดานหนา

8. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

9. ตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัไวขางๆ แถบปลอยแผงดานหนาแถบกลาง เพือ่ยดึแผงดานหนาใหเขาที่

ภาพ 4-52  การตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัแผงดานหนา

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

11. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

12. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก
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5 การอพัเกรดฮารดแวร Ultra-Slim Desktop
(USDT)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บหรือความเสียหายตออุปกรณจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาถอดปล ัก๊ไฟทีต่อสายดนิ ปล ัก๊ดงักลาวน้ีมีคณุสมบตัเิพือ่ความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสียบปล ัก๊ไฟเขากบัเตารบัไฟฟ าทีต่อสายดนิ และสามารถเขาถงึไดงาย

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บสาหสั โปรดอาน คูมือเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอยีด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บ
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง

การตอสายไฟ
เมือ่เชือ่มตอแหลงจายไฟ จาํเป็นทีจ่ะตองปฏบิตัติามข ัน้ตอนดานลางน้ีเพือ่ใหแนใจวาสายไฟไมหลดุออกจากคอมพวิเตอร

1. ตอปลายดานทีเ่ป็นวงกลมของสายไฟเขากบัชองเสยีบแหลงจายไฟทีด่านหลงัของคอมพวิเตอร (1)

2. เสยีบตวัยดึสายไฟเขาไปในสล็อตเหนือชองระบายอากาศเพือ่ป องกนัไมใหสายไฟหลดุออกจากคอมพวิเตอร (2)

3. รวบสายไฟสวนเกนิไวดวยกนัโดยใชสายรดัทีใ่หมา (3)
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4. เสยีบปลายอกีดานหน่ึงทีเ่ป็นตวัเมยีไวทีแ่หลงจายไฟ (4)

5. เสียบปล ัก๊ไฟเขากบัเตารบัไฟฟ า (5)

ภาพ 5-1  การตอสายไฟ

ขอควรระวงั: หากไมไดยดึสายไฟโดยใชตวัยดึ อาจทาํใหสายไฟหลุดออกจากคอมพวิเตอรและทาํใหขอมูลสูญหาย
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. คลายสกรทูีด่านหลงัของคอมพวิเตอร (1) เลือ่นแผงปิดไปทางดานหลงัของคอมพวิเตอร จากนัน้ใหยกออก (2)

ภาพ 5-2  การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

130 บท 5   การอพัเกรดฮารดแวร Ultra-Slim Desktop (USDT) THWW



การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
1. กะตาํแหนงแถบยดึของแผงปิดใหตรงกบัชองทีโ่ครงเครือ่ง จากนัน้เลือ่นแผงปิดไปทางดานหนาของโครงเครือ่งจนสดุ

(1)

2. ขนัสกรูเพือ่ยดึแผงปิดเครือ่ง (2)

ภาพ 5-3  การใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
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การถอดแผงดานหนา
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)

ภาพ 5-4  การถอดแผงดานหนา

การถอดฝาปิดชองใสไดรฟ
ในบางรุนมฝีาครอบชองปิดไดรฟ ภายในทีต่องถอดออกกอนการตดิต ัง้ไดรฟ  วธิีการถอดฝาปิดแผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา
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2. ในการถอดผาปิด ใหกดแท็บยดึท ัง้สองตวัไปทางขอบนอกดานซายของฝาปิด (1) และดงึฝาปิดเขาไปทางดานในเพือ่
ถอดออก (2)

ภาพ 5-5  การถอดฝาปิดในแผงดานหนา

การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบตะขอสามอนัทีด่านลางของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) จากนัน้หมุนดานบนของฝาปิดเขาไปในโครงเครือ่ง
(2) จนกระท ั่งล็อคเขาที่

ภาพ 5-6  การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
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การเปลีย่นรูปแบบภายนอกจากเดสกทอปเป็นทาวเวอร
Ultra-Slim Desktop สามารถใชในรูปแบบทาวเวอรดวยขาต ัง้ทาวเวอรทีม่มีาพรอมกบัคอมพวิเตอร

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. จดัคอมพวิเตอรในลกัษณะทีด่านซายควํ่าลง และวางคอมพวิเตอรลงในขาต ัง้ใหแนนหนา

ภาพ 5-7  การวางคอมพวิเตอรบนขาต ัง้

6. เชือ่มตออุปกรณภายนอก เสียบปล ัก๊ไฟ แลวเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ โปรดดใูหแนใจวาเวนวางพื้นทีร่อบขางท ัง้หมดของคอมพวิเตอรไวอยางนอย 10.2 เซนตเิมตร (4 น้ิว)
และไมมีสิง่ใดกดีขวาง

7. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถู่กปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรหรือแผงปิดออกไป

หมายเหต:ุ โครง Quick Release ทีเ่ป็นอปุกรณเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP สาํหรบัการตดิต ัง้คอมพวิเตอรเขากบักาํแพง
โตะ หรือ สวงิอารม
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การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด

ภาพ 5-8  การเชือ่มตอเมนบอรด

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า ไดรฟ ออปตคิอล

2 กระแสไฟ SATA PWR1 สีขาว ไดรฟ ออปตคิอล

3 โมดลู Mobile PCI Express MXM สีดาํ การดแสดงผล

4 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

5 USB MEDIA สีดาํ ตวัอานการดมีเดยี SD

6 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ small outline dual inline memory module (SODIMM)

SODIMM
ซ็อกเก็ตหนวยความจาํบนเมนบอรดสามารถใชกบั SODIMM มาตรฐานสองตวั สล็อตหนวยความจาํเหลาน้ีจะมีหนวยความ
จาํ SODIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสงูสุดเทาทีร่ะบบสนบัสนุน คณุสามารถใช
เมนบอรดรวมกบัหนวยความจาํขนาดไมเกนิ 8 กกิะไบต

DDR3-SDRAM SODIMMs
ขอควรระวงั: ผลติภณัฑน้ีไมสนบัสนุนหนวยความจาํ DDR3 Ultra Low Voltage (DDR3U) โปรเซสเซอรจะไม
สามารถใชงานรวมกบัหนวยความจาํ DDR3U และหากคณุเสยีบหนวยความจาํ DDR3U ลงในเมนบอรด อาจทาํใหเกดิ
ความเสยีหายทางกายภาพแก SODIMM หรือกอใหเกดิการทาํงานระบบทีผ่ดิพลาดได

เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม จะตองใช SODIMMs แบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 204 ขา

● หนวยความจาํทีไ่มใช ECC PC3-8500 DDR3-1066 MHz-compliant ไมมบีฟัเฟอร หรือ PC3-10600
DDR3-1333 MHz-compliant

● DDR3-SDRAM SODIMM ขนาด 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM SODIMM ยงัตองเป็นแบบ:

● รองรบั CAS latency 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 timing) และ CAS latency 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9
timing)

● จะตองระบุขอมลูจาํเพาะของ Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC)

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● single-sided and double-sided SODIMMS

● SODIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x8 และ x16 ไมรองรบั SODIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x4 SDRAM

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช SODIMMs ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต SODIMM
มซ็ีอกเก็ต SODIMM ท ัง้หมดสองซ็อกเก็ตบนเมนบอรด หน่ึงซ็อกเก็ตตอหนึง่แชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น
XMM1 และ XMM3 ซ็อกเก็ต XMM1 ทาํงานในแชนเนล A บนหนวยความจาํ สวนซ็อกเก็ต XMM3 ทาํงานในแชนเนล B
บนหนวยความจาํ

ภาพ 5-9  ตาํแหนงของซ็อกเก็ต SODIMM

ตาราง 5-1  ตาํแหนงของซ็อกเก็ต SODIMM

รายการ คาํอธบิาย ฉลากเมนบอรด สีของซ็อกเก็ต

1 ซ็อกเก็ต SODIMM1, แชนเนล B XMM1 สีดาํ

2 ซ็อกเก็ต SODIMM3, แชนเนล A XMM3 สีดาํ

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
SODIMMs

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ SODIMMs ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํของ SODIMM ในแชนเนล A เทากบั
ความจุหนวยความจาํของ SODIMM ในแชนเนล B

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํของ SODIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวยความ
จาํของ SODIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่จีาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดงราย
ละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลอืไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว หาก
หน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอืน่ๆ จาํนวนใหญกวาจะถกูกาํหนดลงในแชนเนล A

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย SODIMM ทีช่าทีส่ดุในระบบ
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การตดิต ัง้ SODIMMs
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 167

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํให
โมดลูชาํรุดเสยีหายได

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. คนหาซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํบนเมนบอรด

คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั
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8. ในการถอด SODIMM ใหกดสลกัสองอนัทีแ่ตละขางของ SODIMM ออกมาทางดานนอก (1) แลวดงึ SODIMM
ออกจากซ็อกเก็ต (2)

ภาพ 5-10  การถอด SODIMM

9. เลือ่น SODIMM ใหมลงในซ็อกเก็ตประมาณ 30 องศา (1) แลวกด SODIMM ลง (2) โดยใหสลกัล็อคเขาที่

ภาพ 5-11  การตดิต ัง้ SODIMM

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

11. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

12. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถู่กปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรหรือแผงปิดออกไป

คอมพวิเตอรจะรบัรูหนวยความจาํเพิม่เตมิโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเปิดเครือ่ง
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การเปลีย่นไดรฟ ออปตคิลั
Ultra-Slim Desktop ใชไดรฟ ออปตคิลั Serial ATA (SATA) แบบบาง

การถอดไดรฟ ออปตคิลั
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดฝาปิดและแผงดานหนาของคอมพวิเตอร

7. ถอดสายเคเบลิทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิลั (1) ใหกดสลกัคลายสีเขยีวทางขวาทางดานหลงัของไดรฟ ออปตคิลัไปยงั
กึง่กลางของไดรฟ  (2) จากนัน้เลือ่นไดรฟ ไปดานหนา และออกจากชองใสโดยผานทางแผงดานหนา (3)

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย

ภาพ 5-12  การถอดไดรฟ ออปตคิลั
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การเตรียมไดรฟ ออปตคิอลใหม
กอนทีค่ณุจะใชไดรฟ ออปตคิลัใหม คณุตองใสสลกัคลายกอน

1. ลอกกาวทีย่ดึตดิบนสลกัคลายออก

2. กะระยะของรูทีอ่ยูบนสลกัคลายใหตรงกบัขาเชือ่มตอทีอ่ยูดานขางของไดรฟ ออปตคิลัดวยความระมดัระวงัเพือ่ไมให
สลกัคลายโดนไดรฟ ออปตคิลั ตรวจสอบวา สลกัคลายอยูในแนวทีถู่กตองหรือไม

3. ใสขาเชือ่มตอทีด่านหนาของไดรฟ ออปตคิลัลงในรูทีป่ลายสดุของสลกัคลาย และกดจนแนน

4. ใสขาเชือ่มตอตวัทีส่อง และกดสลกัคลายลงไปท ัง้สลกัเพือ่ยดึกบัไดรฟ ออปตคิลัใหแนน

ภาพ 5-13  การวางระยะสลกัคลาย
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การตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอลใหม
หมายเหต:ุ หากคณุตองการตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิลัลงในชองใสทีไ่มมีไดรฟ อยู คณุจะตองถอดแผงปิดและฝาปิดทีปิ่ดสวนที่
เปิดของใสกอนจะดาํเนินการตอ ปฏบิตัติามข ัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใน การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร ในหนา 130 และ
การถอดฝาปิดชองใสไดรฟ  ในหนา 132

1. ปฏบิตัติามข ัน้ตอนสาํหรบัการถอดไดรฟ ออปตคิอล โปรดดทูี ่การถอดไดรฟ ออปตคิลั ในหนา 140

2. ใสสลกัคลายไปทีไ่ดรฟ ออปตคิลัใหม โปรดดทูี ่การเตรียมไดรฟ ออปตคิอลใหม ในหนา 141

3. ในขณะทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิลัหนัเขาหาคอมพวิเตอร และสลกัคลายอยูทีด่านขางภายในไดรฟ  ใหวางไดรฟ ไว
ในแนวเดยีวกนักบัชองเปิดในแผงดานหนา

4. เลือ่นไดรฟ ออปตคิลัผานทางแผงดานหนาเขาไปในชองใสจนกระท ั่งล็อคเขาที ่(1) แลวเชือ่มตอสายเคเบลิไวทีด่านหลงั
ของไดรฟ  (2)

ภาพ 5-14  การตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิลั

5. ใสแผงดานหนาและแผงปิดกลบัเขาที่

6. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

7. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

8. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถู่กปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรหรือแผงปิดออกไป
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การเปลีย่นฮารดไดรฟ
หมายเหต:ุ Ultra-Slim Desktop จะสนบัสนุนเฉพาะฮารดไดรฟ ภายใน Serial ATA (SATA) ขนาด 2.5 น้ิว เทานัน้

กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถโอนยายขอมลู
ดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวอยูในโครงเหล็กใตไดรฟ ออปตคิลั

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ถอดไดรฟ ออปตคิลั โปรดดคูาํแนะนําใน การถอดไดรฟ ออปตคิลั ในหนา 140

8. กดในสลกัคลายทีด่านขางซายของโครงเหล็กฮารดไดรฟ  จากนัน้ใหหมนุทีจ่บัโครงเหล็กไปดานขวา (2)

ภาพ 5-15  การปลดล็อคโครงเหล็กฮารดไดรฟ
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9. ยกโครงเหล็กของฮารดไดรฟ ขึน้ตรงๆ และนําออกจากโครงเครือ่ง

ภาพ 5-16  การถอดโครงเหล็กฮารดไดรฟ

10. ถอดสกรตูวันําท ัง้สีต่วัจากดานขางของโครงเหล็กฮารดไดรฟ

ภาพ 5-17  การถอดสกรูตวันํา

11. ยกฮารดไดรฟ ไปทีโ่ครงเหล็กดานบน (1) และเลือ่นไดรฟ ออกจากโครงเหล็ก (2)

ภาพ 5-18  การถอดฮารดไดรฟ ออกจากโครงเหล็ก
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12. จดัวางฮารดไดรฟ เพือ่ใหดานบนของฮารดไดรฟ ตรงกบัดานบนของโครงเหล็ก (1) และแผงวงจรทีด่านลางของฮารด
ไดรฟ ไมสมัผสักบัแถบทีด่านลางของโครงเหล็ก จากนัน้เลือ่นฮารดไดรฟ ใหมเขาไปในโครงเหล็ก (2)

ขอควรระวงั: อยาใหแผงวงจรทีด่านลางของฮารดไดรฟ ขดูขดีกบัแถบทีด่านลางของโครงเหล็กในขณะทีค่ณุเลือ่น
ฮารดไดรฟ ใหมเขาไปในโครงเหล็ก เพราะอาจสรางความเสียหายกบัฮารดไดรฟ ได

ภาพ 5-19  การเลือ่นฮารดไดรฟ เขาไปในโครงเหล็ก

13. วางฮารดไดรฟ ไวทีด่านลางของโครงเหล็ก (1) แลวตดิต ัง้สกรตูวันําสีต่วัไวทีด่านขางของโครงเหล็กเพือ่ยดึไดรฟ ไวใน
โครงเหล็กอยางแนนหนา (2)

ภาพ 5-20  การวางฮารดไดรฟ และใสสกรกูลบัเขาที่
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14. ในการวางโครงเหล็กฮารดไดรฟ กลบัไปในโครงเครือ่ง ใหกะสกรนํูาใหตรงกบัสล็อตบนชองใสไดรฟ  แลวปลอยโครง
เหล็กลงไปชองใสไดรฟ ตรงๆ (1) และกดทีจ่บับนโครงเหล็กใหลงจนสดุ (2) โดยใหไดรฟ ตดิต ัง้และล็อคเขาทีอ่ยางถูก
ตอง

ภาพ 5-21  การตดิต ัง้โครงเหล็กฮารดไดรฟ

15. ใสไดรฟ ออปตคิลักลบัเขาที ่และตอสายเคเบลิทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิลั

16. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

17. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

18. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

19. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถู่กปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรหรือแผงปิดออกไป

หมายเหต:ุ ไมจาํเป็นตองกาํหนดคาฮารดไดรฟ  SATA เพราะคอมพวิเตอรจะรบัรูไดรฟ ดงักลาวโดยอตัโนมตัใินคร ัง้
ตอไปทีค่ณุเปิดเครือ่ง

การตดิต ัง้และการถอดฝาปิดพอรต
ฝาปิดพอรตดานหลงัเสรมิมีใหเลือกสาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร

146 บท 5   การอพัเกรดฮารดแวร Ultra-Slim Desktop (USDT) THWW



การตดิต ัง้ฝาปิดพอรต:

1. สอดสายเคเบลิผานรูดานลางบนฝาปิดพอรต (1) และตอสายเคเบลิไปทีพ่อรตดานหลงัของคอมพวิเตอร

2. เกีย่วตะขอทีฝ่าปิดพอรตลงในสล็อตทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง (1) จากนัน้เลือ่นฝาปิดไปทางขวาเพือ่ใหยดึเขาที ่(2)

ภาพ 5-22  การตดิต ัง้ฝาปิดพอรต

หมายเหต:ุ เพือ่จดุประสงคดานความปลอดภยั คณุสามารถตดิต ัง้ล็อคสายเคเบลิทีเ่ป็นอปุกรณเสรมิลงโครงเครือ่งทีล็่อคฝา
ปิดพอรตและยดึกบัคอมพวิเตอร โปรดด ูการตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั ในหนา 148

ฝาปิดพอรตทีย่ดึเขาทีด่วยแกนยดึพอดกีบัดานในชองฝาปิดพอรต ในการถอดฝาปิดพอรต ใหดงึแกนไปทางดานหลงัชองฝา
ปิดพอรต (1) แลวเลือ่นฝาปิดไปทางซายและถอดออกจากคอมพวิเตอร (2)

ภาพ 5-23  การถอดฝาปิดพอรต
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การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ตวัล็อคสายเคเบลิ HP/Kensington MicroSaver

มสีล็อตล็อคสายเคเบลิทีด่านหลงัของคอมพวิเตอร สล็อตทีอ่ยูตดิกบัสกรูควรใชเมือ่ไมมฝีาปิดพอรต สล็อตทีอ่ยูมมุขวาสดุควร
ใชเมือ่ตดิต ัง้ฝาปิดพอรตแลว

ภาพ 5-24  การตดิต ัง้ตวัล็อคสายเคเบลิโดยทีไ่มมฝีาปิดพอรต

ภาพ 5-25  การตดิต ัง้สายเคเบลิทีต่ดิต ัง้ฝาปิดพอรตไวแลว
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กุญแจล็อค
ภาพ 5-26  การตดิต ัง้กุญแจล็อค

ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน

ภาพ 5-27  การยดึสายเคเบลิไวกบัวตัถทุีแ่นนหนา
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2. ใสตวัล็อก Kensington เขากบัสล็อตสาํหรบัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพและยดึตวัล็อกเขากบัจอภาพ
โดยการใสกญุแจลงในรกูญุแจทีด่านหลงัของตวัล็อกและหมุนกุญแจ 90 องศา

ภาพ 5-28  การตดิต ัง้ตวัล็อก Kensington เขากบัจอภาพ

3. สอดสายล็อกผานรูในตวัล็อก Kensington ทีด่านหลงัของจอภาพ

ภาพ 5-29  การยดึหนาจอ
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4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

ภาพ 5-30  การยดึอุปกรณตอพวง (เครือ่งพมิพแสดงในรูป)

5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง

ภาพ 5-31  การสอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาส

THWW การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั 151



6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

ภาพ 5-32  การใสล็อคกบัเครือ่งโครงเครือ่ง

7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค

ภาพ 5-33  การปรบัตวัล็อค
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8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ภาพ 5-34  โตะทาํงานทีย่ดึอปุกรณไวใหปลอดภยั
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ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

7. ถอดสกรสูีดาํไวทีด่านหนาของโครงเครือ่ง ทีด่านหลงัฝาปิด สกรูอยูขางๆ ไดรฟ ออปตคิลั และระบวุา "BEZEL"

ภาพ 5-35  การถอดสกรูรกัษาความปลอดภยัทีแ่ผงดานหนา

8. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
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9. ตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัผานแถบปลอยแผงดานหนาแถบกลาง และเขาไปทีโ่ครงเครือ่ง เพือ่ยดึแผงดานหนาให
เขาที่

ภาพ 5-36  การตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัแผงดานหนา

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

11. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

12. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก
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A การเปลีย่นแบตเตอรี่

แบตเตอรีท่ีม่าพรอมกบัเครือ่งคอมพวิเตอรของคณุจะทาํใหนาฬกิาภายในเครือ่งทาํงาน เมือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่โปรดใช
แบตเตอรีท่ีเ่ทยีบเทากบัแบตเตอรีเ่ดมิทีต่ดิต ัง้ไวในเครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุไดรบัการตดิต ัง้แบตเตอรี่
ลเิธียมแบบเหรียญ แรงดนั 3 โวลต

คาํเตอืน! คอมพวิเตอรน้ีบรรจแุบตเตอรีล่เิธยีมแมงกานีสไดออกไซด ไวภายใน ซึง่มีความเสีย่งตอการลุกไหมหากไมไดตดิ
ต ัง้ใชงานอยางเหมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บ:

หามพยายามชารจแบตเตอรีซ่ํา้

อยาใหแบตเตอรีอ่ยูในอุณหภูมสิงูกวา 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต)

อยาถอดชิน้สวน ทบุ เจาะ ลดัวงจรภายนอก หรือวางในบรเิวณใกลไฟหรือน้ํา

เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชอะไหลของ HP ทีก่าํหนดไวสาํหรบัผลติภณัฑน้ีเทานัน้

ขอควรระวงั: กอนเปลีย่นแบตเตอรี ่คณุตองสาํรองขอมลูการต ัง้คา CMOS ของคอมพวิเตอรเอาไวกอน เมือ่ถอดหรือ
เปลีย่นแบตเตอรี ่คาใน CMOS จะถกูลบท ัง้หมด

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจไุฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารลงกราวด

หมายเหต:ุ คณุสามารถยดือายกุารใชงานแบตเตอรีล่เีธยีมไดดวยการเสยีบปล ัก๊คอมพวิเตอรเขากบัชองรบัไฟ AC แทน ใช
แบตเตอรีลี่เธียมเฉพาะเมือ่ไมไดตอคอมพวิเตอรเขากบัชองรบัไฟ AC

HP ขอแนะนําลูกคาใหทาํการรีไซเคลิฮารดแวรอเิล็กทรอนิกสทีใ่ชแลว ตลบัหมกึพมิพด ัง้เดมิของ HP และแบตเตอรีท่ีช่ารจ
ใหมได สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการรีไซเคลิ โปรดดทูี ่http://www.hp.com/recycle

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. หาตาํแหนงของแบตเตอรีแ่ละทีใ่สแบตเตอรีบ่นเมนบอรด

หมายเหต:ุ ในคอมพวิเตอรบางรุน อาจจาํเป็นตองถอดสวนประกอบภายในออกเพือ่จะไดเขาถงึแบตแตอรี่

7. ปฏบิตัติามข ัน้ตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเพือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัประเภทของทีใ่สแบตเตอรีบ่นเมนบอรด
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ประเภท 1

a. ยกแบตเตอรีอ่อกจากทีใ่สแบตเตอรี่

ภาพ A-1  การถอดแบตเตอรีแ่บบเหรียญ (ประเภท 1)

b. เลือ่นแบตเตอรีส่าํหรบัเปลีย่นใหเขาที ่โดยใหข ัว้บวกอยูดานบน ทีใ่สแบตเตอรีจ่ะยดึแบตเตอรีไ่วในตาํแหนงที่
เหมาะสมใหโดยอตัโนมตัิ

ประเภท 2

a. ในการถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีใ่ส ใหบบีคลปิโลหะทีย่ืน่โผลขอบดานหน่ึงของแบตเตอรีเ่อาไว เมือ่แบตเตอรีห่ลุด
ออกจากทีใ่ส ใหดงึแบตเตอรีอ่อก (1)

b. ในการใสแบตเตอรีใ่หม ใหเลือ่นขอบของแบตเตอรีใ่หมใหอยูใตขอบของทีใ่ส โดยใหข ัว้บวกอยูดานบน ดนัขอบ
อกีดานของแบตเตอรีล่งจนขาโลหะปิดลงบนขอบอกีดานของแบตเตอรี ่(2)

ภาพ A-2  การถอดและการเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบเหรียญ (ประเภท 2)

ประเภท 3

a. งางคลปิหนีบ (1) ทีย่ดึแบตเตอรี ่และถอดแบตเตอรีอ่อก (2)
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b. ใสแบตเตอรีใ่หมลงไปและปรบัคลปิกลบัมาใหอยูในตาํแหนงเดมิ

ภาพ A-3  การถอดแบตเตอรีแ่บบเหรียญ (ประเภท 3)

หมายเหต:ุ หลงัจากเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว ใหใชข ัน้ตอนตอไปน้ีเพือ่ทาํใหข ัน้ตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

8. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

9. เสยีบปล ัก๊เครือ่งคอมพวิเตอรและเปิดคอมพวิเตอร

10. รีเซ็ตวนัทีแ่ละเวลา รหสัผานของคณุ และการต ัง้คาพเิศษใดๆ สาํหรบัระบบโดยใชโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป
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B การถอดและการเปลีย่นฮารดไดรฟ  SATA ทีถ่อด
เขาออกไดขนาด 3.5 น้ิว

เครือ่งคอมพวิเตอรบางรุนทีต่ดิต ัง้ดวยโครงเครือ่งฮารดไดรฟ  SATA แบบถอดเขาออกไดในชองฮารดไดรฟ ภายในขนาด
5.25 น้ิว ฮารดไดรฟ ทีอ่ยูในโครงเหล็กทีส่ามารถถอดออกจากชองใสไดรฟ ไดอยางงายและรวดเร็ว วธิกีารถอดและเปลีย่น
ไดรฟ ในโครงเหล็ก:

หมายเหต:ุ กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถ
โอนยายขอมลูดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

1. ปลดล็อคโครงเหล็กของฮารดไดรฟ ดวยกุญแจทีม่มีาใหและเลือ่นโครงเหล็กออกจากโครงเครือ่ง

2. ขนัสกรูออกจากดานหลงัของโครงเหล็ก (1) และเลือ่นฝาปิดดานบนของโครงเหล็ก (2)

ภาพ B-1  การถอดโครงเหล็กเครือ่งคอมพวิเตอร
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3. ลอกแถบกาวทีต่ดิเซ็นเซอรอณุหภมูดิานบนของฮารดไดรฟ  (1) และเลือ่นเซ็นเซอรอณุหภมูอิอกจากโครงเหล็ก (2)

ภาพ B-2  การถอดเซ็นเซอรอณุหภมูอิอก

4. ถอดสกรทู ัง้สีต่วัจากดานลางของโครงเหล็กฮารดไดรฟ

ภาพ B-3  การถอดสกรูเพือ่ความปลอดภยั
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5. เลือ่นฮารดไดรฟ กลบัเพือ่ยตุกิารเชือ่มตอจากโครงเหล็กแลวยกไดรฟ ขึน้และนําออกจากโครงเหล็ก

ภาพ B-4  การถอดฮารดไดรฟ

6. วางฮารดไดรฟ ใหมในโครงเหล็กแลวเลือ่นฮารดไดรฟ กลบั แลวทาํใหเขาทีก่บัชองเสียบ SATA บนแผงวงจรของโครง
เหล็ก ตรวจดใูหแนใจวาชองเสียบบนฮารดไดรฟ จะถกูกดลงเขากบัชองเสียบบนแผงวงจรของโครงเหล็ก

ภาพ B-5  การเปลีย่นฮารดไดรฟ
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7. เปลีย่นสกรูท ัง้สีต่วัในดานลางของโครงเหล็กเพือ่จบัไดรฟ ใหแนนเขาที่

ภาพ B-6  การเปลีย่นสกรูเพือ่ความปลอดภยั

8. วางเซ็นเซอรอณุหภมูไิวดานบนของฮารดไดรฟ ในตาํแหนงทีไ่มไดปิดฉลาก (1) และตดิเซ็นเซอรอุณหภมูไิวดานบน
ของฮารดไดรฟ ดวยแถบกาว (2)

ภาพ B-7  การเปลีย่นเซ็นเซอรอุณหภมูอิอก
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9. เลือ่นฝาปิดบนโครงเหล็ก (1) และเปลีย่นสกรทูีอ่ยูดานหลงัของโครงเหล็กเพือ่ยดึฝาปิดใหเขาที ่(2)

ภาพ B-8  การเปลีย่นโครงเหล็กเครือ่งคอมพวิเตอร

10. เลือ่นโครงเหล็กของฮารดไดรฟ เขากบัโครงเครือ่งบนคอมพวิเตอรและล็อคดวยกญุแจทีม่มีาให

หมายเหต:ุ โครงเหล็กตองถกูตองล็อคเพือ่ใหป อนกาํลงัไฟลงฮารดไดรฟ
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C การปลดล็อค Smart Cover

หมายเหต:ุ ล็อค Smart Cover เป็นอุปกรณเสรมิทีม่ใีหเฉพาะในบางรุนเทานัน้

ล็อค Smart Cover เป็นล็อคฝาปิดเครือ่งทีค่วบคมุดวยซอฟตแวร โดยใชรหสัผานในการต ัง้คา ล็อคน้ีจะป องกนัการเขาถงึ
สวนประกอบภายในเครือ่งโดยไมไดรบัอนุญาต คอมพวิเตอรน้ีจะถกูสงมาพรอมกบัล็อค Smart Cover ในสภาพทีย่งัไมได
ล็อค โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชล็อค Smart Coverที ่คูมอืการจดัการเดสกทอป

กุญแจ Smart Cover FailSafe
หากคณุใชงานล็อค Smart Cover และไมสามารถป อนรหสัผานเพือ่ยกเลกิการทาํงานของล็อค คณุจะตองใชกุญแจ Smart
Cover FailSafe เพือ่เปิดฝาเครือ่ง คณุจะตองใชกุญแจเพือ่เขาถงึสวนประกอบภายในเครือ่งคอมพวิเตอรในกรณีตอไปน้ี:

● ไฟดบั

● การเริม่ระบบลมเหลว

● สวนประกอบของระบบ (เชน โปรเซสเซอรหรือแหลงจายไฟ) ลมเหลว

● ลืมรหสัผาน

หมายเหต:ุ กญุแจ Smart Cover FailSafe เป็นเครือ่งมือพเิศษทีส่ามารถส ั่งซ้ือไดจาก HP โปรดเตรียมการใหพรอม
ดวยการส ั่งซ้ือกญุแจน้ีกอนทีค่ณุจะตองใชงานจรงิ

ในการรบักญุแจ FailSafe:

● ตดิตอผูใหบรกิารหรือตวัแทนจาํหนายทีไ่ดรบัอนุญาตของ HP ส ั่งซ้ือ PN 166527-001 สาํหรบักญุแจแบบประแจ
หรือ PN 166527-002 สาํหรบักญุแจแบบไขควง

● โปรดดรูายละเอียดเกีย่วกบัการส ั่งซื้อไดจากเว็บไซตของ HP (http://www.hp.com)

● ตดิตอไปยงัหมายเลขโทรศพัททีแ่จงไวในใบรบัประกนัหรอืในคูมอื หมายเลขโทรศพัทฝ ายสนบัสนุน

การใชกุญแจ Smart Cover FailSafe ปลดล็อค Smart Cover
วธิเีปิดแผงปิดในขณะทีล่็อค Smart Cover ทาํงาน:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน
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ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ใชกญุแจ Smart Cover FailSafe Key เพือ่ถอดสกรูป องกนัการงดัแงะทีย่ดึล็อค Smart Cover กบัโครงเครือ่ง
ออก

ภาพ C-1  การถอดสกรูล็อค Smart Cover Lock ออกจาก Convertible Minitower

ภาพ C-2  การถอดสกรูล็อค Smart Cover Lock ออกจาก Minitower
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ภาพ C-3  การถอดสกรูล็อค Smart Cover Lock ออกจาก Small Form Factor

ตอนน้ีคณุสามารถถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรได

ในการตดิต ัง้ล็อค Smart Cover กลบัคนื ใหยดึล็อคเขาทีด่วยสกรปู องกนัการงดัแงะ
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D การคายประจุไฟฟ าสถติ

ประจุไฟฟ าสถติจากน้ิวมอืหรือสือ่นําไฟฟ าตางๆ อาจทาํความเสียหายใหกบัเมนบอรดหรอืชิน้สวนอืน่ๆ ทีไ่วตอไฟฟ าสถติ
ความเสียหายประเภทน้ีอาจลดอายุการใชงานของอปุกรณลง

การป องกนัความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟ าสถติ
เพือ่ป องกนัความเสียหายจากประจไุฟฟ าสถติ ใหปฏบิตัติามขอควรระวงัดงัตอไปน้ี:

● หลีกเลีย่งการใชมอืสมัผสั ขนยายและเก็บผลติภณัฑในทีเ่ก็บทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

● เก็บชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติไวในหบีหอของชิน้สวนเหลานัน้ จนกวาชิน้สวนเหลานัน้จะอยูในพื้นทีท่าํงานทีไ่มมี
ไฟฟ าสถติ

● วางชิน้สวนบนพืน้ผวิทีม่กีารลงกราวดกอนทีจ่ะนําออกจากภาชนะทีเ่ก็บ

● หลีกเลีย่งการสมัผสัขา ข ัว้ หรือวงจรของอุปกรณ

● มกีารลงกราวดอยางเหมาะสมทกุคร ัง้ เมือ่สมัผสัอปุกรณหรือชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติ

วธิีการลงกราวด
วธิีการลงกราวดนัน้มีหลายวธิ ีเมือ่ใชงานหรือตดิต ัง้ชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติ โปรดใชวธิกีารอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● ใชสายรดัขอมอืทีเ่ชือ่มตอทางสายกราวดกบัโครงเครือ่งของคอมพวิเตอร สายรดัขอมอืเป็นสายรดัทีย่ดืหยุนไดซึง่มีแรง
ตานอยางนอย 1 megohm +/- 10 เปอรเซ็นตในสายกราวด เพือ่การลงกราวดทีเ่หมาะสม ควรสวมสายรดัใหแนบกบั
ผวิหนงั

● ใชสายรดัขอเทา น้ิวเทา หรือรองเทาในพืน้ทีท่าํงานแบบยนื สวมสายรดัขอเทาท ัง้สองขางเมือ่ยนืบนพื้นทีนํ่าไฟฟ าหรือ
แผนรองพืน้ทีมี่การกระจายกระแสไฟฟ า

● ใชเครือ่งมือสนามทีม่กีารนําไฟฟ า

● ใชชุดซอมบาํรุงแบบพกพาพรอมแผนรองพืน้ทีม่กีารกระจายกระแสไฟฟ าแบบพบัได

หากไมมอีปุกรณทีแ่นะนําขางตนในการลงกราวด โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนาย ผูขายปลีก หรือศนูยบรกิารทีไ่ดรบัการแตงต ัง้
ของ HP

หมายเหต:ุ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัไฟฟ าสถติ โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนาย ผูขายปลีก หรือศนูยบรกิารทีไ่ดรบัการ
แตงต ัง้ของ HP
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E คูมอืการใชงานคอมพวิเตอร การดแูลรกัษาเครือ่ง
และการเตรียมการขนยาย

คูมือการใชงานคอมพวิเตอร และการดแูลรกัษาเครือ่งเป็นประจาํ
ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่การต ัง้คาและการดแูลรกัษาคอมพวิเตอรและจอคอมพวิเตอรอยางเหมาะสม:

● ไมวางเครือ่งคอมพวิเตอรไวในบรเิวณทีม่คีวามช้ืนสงู การสมัผสัแสงแดดโดยตรง หลีกเลีย่งอณุหภมูทิีร่ อนจดัหรือเย็น
จดั

● วางเครือ่งคอมพวิเตอรบนพื้นผวิทีร่าบเรียบและแข็งแรง เวนพืน้ทีว่างประมาณ 10.2 ซม. (4 น้ิว) ทกุดานทีม่ทีาง
ระบายอากาศของเครือ่งคอมพวิเตอรและดานบนของจอภาพเพือ่ใหอากาศถายเทไดสะดวก

● ไมกดีขวางการระบายอากาศเขาเครือ่งคอมพวิเตอรโดยการบงัชองระบายอากาศและชองอากาศเขา ไมวางแป นพมิพ
โดยพบัขาของแป นพมิพไวดานหนาของเครือ่งคอมพวิเตอรเดสกทอปโดยตรง เน่ืองจากจะเป็นการขวางทางระบาย
อากาศเชนกนั

● อยาใชงานเครือ่งคอมพวิเตอรในขณะทีแ่ผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรหรือฝาปิดสล็อตการดเอ็กซแพนชนัถอดออกอยู

● หามต ัง้คอมพวิเตอรซอนทบับนคอมพวิเตอรแตละตวัหรอืวางคอมพวิเตอรไวใกลกนัจนกระท ั่งเครือ่งคอมพวิเตอร
สมัผสักบัอากาศทีห่มุนเวียนหรืออากาศทีอ่อกมาจากตวัเครือ่งของอีกเครือ่งหน่ึง

● หากตองใชคอมพวิเตอรภายในบรเิวณทีแ่ยกกนัอยางชดัเจน ตองมสีวนทีใ่ชระบายอากาศเขาและออกภายในบรเิวณ
นัน้ และจะตองปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชงานเหมอืนกบัทีป่รากฏขางตน

● หลีกเลีย่งการนําของเหลวมาต ัง้ไวบรเิวณเครือ่งคอมพวิเตอรและแป นพมิพ

● หามวางสิง่ของใดปิดก ัน้ชองระบายบนจอคอมพวิเตอร

● ตดิต ัง้หรือเปิดใชฟงักชนัการจดัการดานพลงังานของระบบปฏบิตักิารหรือซอฟตแวรอืน่ รวมถงึสภาวะพกัการทาํงาน

● ปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกอนทีค่ณุจะทาํสิง่ตางๆ ตอไปน้ี:

◦ เช็ดดานนอกของเครือ่งคอมพวิเตอรดวยผานุมช้ืนหมาดๆ ตามความจาํเป็น การใชอุปกรณทาํความสะอาดอาจ
ทาํใหสคีอมพวิเตอรซีดจางหรือทาํลายสคีอมพวิเตอร

◦ ทาํความสะอาดชองระบายอากาศของเครือ่งคอมพวิเตอรดานทีม่ชีองระบายท ัง้หมดเป็นคร ัง้คราว สาํล ีฝุ นและ
วตัถแุปลกปลอมอืน่ๆ อาจปิดก ัน้ชองระบายและจาํกดัการไหลเวียนของอากาศ
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ขอควรระวงัสาํหรบัไดรฟ ออปตคิลั
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีขณะใชงานหรอืทาํความสะอาดไดรฟ ออปตคิลั

การทาํงาน
● อยาถอดไดรฟ ในขณะทีไ่ดรฟ ทาํงาน เพราะอาจทาํใหไดรฟ ทาํงานผดิปกตใินขณะทีก่าํลงัอานขอมลู

● หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัอณุหภูมทิีส่งูหรือตํ่ามากๆ เพราะภาวะควบแนนอาจเกดิขึน้ภายในไดรฟ  หากอณุหภมูิ
เปลีย่นแปลงกะทนัหนัในขณะทีใ่ชไดรฟ  ใหรออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนปิดเครือ่ง หากคณุใชไดรฟ ทนัท ีอาจเกดิขอผดิ
พลาดเมือ่ไดรฟ อานขอมลู

● หลีกเลีย่งการวางไดรฟ ไวในบรเิวณทีม่ีความช้ืนสงู ที่ๆ  อณุหภมูเิปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ในบรเิวณทีม่กีารส ั่นของ
เครือ่งจกัรกล หรือสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

การทาํความสะอาด
● ทาํความสะอาดบรเิวณแผงและปุ มควบคมุดวยผานุมและแหง หรือผานุมทีพ่รมน้ํายาทาํความสะอาดอยางออน หามฉีด

พนน้ํายาทาํความสะอาดทีแ่ผงหรือปุ มควบคมุโดยตรง

● หลีกเลีย่งการใชสารละลายโซลเวนต เชน แอลกอฮอลหรอืเบนซนิ ทีอ่าจทาํลายพื้นผวิดานหนา

ความปลอดภยั
หากมีวตัถหุรือของเหลวหกใสไดรฟ  ใหถอดปล ัก๊เครือ่งคอมพวิเตอร และใหผูใหบรกิารทีไ่ดรบัอนุญาตของ HP ตรวจสอบ
ระบบทนัที

การเตรียมการขนยาย
ปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีในการเตรยีมการขนยายเครือ่งคอมพวิเตอร:

1. สาํรองขอมลูในฮารดไดรฟ  ในแผนดสิก PD เทป แผนซีด ีหรือแฟลชไดรฟ  USB ตรวจดใูหแนใจวา สือ่ทีใ่ชสาํรอง
ขอมลูไมไดสมัผสักบัสือ่ไฟฟ าหรือแมเหล็กในขณะทีจ่ดัเก็บหรือขนยาย

หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟ จะล็อคโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุปิดเครือ่ง

2. ถอดและเก็บสือ่ทีถ่อดเขาออกไดท ัง้หมด

3. ปิดคอมพวิเตอรและอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากเตารบัไฟฟ าและออกจากคอมพวิเตอร

5. ถอดสวนประกอบของเครือ่งและอปุกรณภายนอกออกจากแหลงจายไฟ จากนัน้ถอดสายออกจากเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ ดใูหแนใจวา บอรดท ัง้หมดอยูกบัทีแ่ละยดึอยูในสล็อตของบอรดกอนขนยายคอมพวิเตอร

6. บรรจุสวนประกอบของระบบและอปุกรณภายนอกไวในหบีหอเดมิของอุปกรณเหลานัน้หรือหบีหอทีค่ลายกนั โดยมี
วสัดกุนัการกระแทก

THWW ขอควรระวงัสาํหรบัไดรฟ ออปตคิลั 169
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